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Read all information, precautions and notes before using.

HPRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

1. TOKUYAMA BOND FORCE 1II is a one-component, one-coat application, self-etching, light-cured,

dental adhesive system with excellent handling and adhesive properties and exceptional marginal

integrity toward cut/uncut enamel and dentin when used in combination with light- or dual-cured
composite materials.

2. A light-curing unit having the camphorquinone (CQ) wavelength range (peak: 470nm, spectrum: 400 to
500nm) can be used for curing TOKUYAMA BOND FORCE II.

. TOKUYAMA BOND FORCE II contains Phosphoric acid monomer, Bisphenol A di(2-hydroxy propoxy)
dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA),
Camphorquinone, alcohol and purified water. The pH level immediately after dispensing is approximately
238.

. TOKUYAMA BOND FORCE II is available in three convenient dispensing systems, Bottle, Pen-Type
and Unit Dose. Please check with your local distributor for availability.

EINDICATIONS

Bonding of light- or dual-cured composite material to:

- cut/uncut enamel,

- cut/uncut dentin,

- fractured porcelain/composite repair.

I CONTRAINDICATIONS

TOKUYAMA BOND FORCE II contains methacrylic monomers, organic solvents and acids. DO NOT use

TOKUYAMA BOND FORCE II for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic monomers, related

monomers, organic solvents and acids.

HPRECAUTIONS
1) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II for any purpose other than those listed in these

instructions. Use TOKUYAMA BOND FORCE II only as directed herein.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II is designed for sale and use by licensed dental care professionals only.
It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.

3) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II if the safety seals are broken or appear to have been
tampered with.

4) If TOKUYAMA BOND FORCE 1I causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use
immediately.

5) Use examination gloves (plastic, vinyl or latex) at all times when handling TOKUYAMA BOND
FORCE 1II to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain
substances/materials may penetrate through examination gloves. If TOKUYAMA BOND FORCE II
comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands
thoroughly with water as soon as possible.

6) Avoid contact of TOKUYAMA BOND FORCE II with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.

- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water
and immediately contact an ophthalmologist.

- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected
area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration is completed. Affected areas
may whiten from protein coagulation, but such whitening should disappear within 24 hours. If such
whitening does not disappear within 24 hours, immediately contact a physician, and the patient should
be so advised.

- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes into contact with the skin or clothing, immediately saturate
the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.

- Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.

7) TOKUYAMA BOND FORCE 1I should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause
serious injury.

8) To avoid the unintentional ingestion of TOKUYAMA BOND FORCE II, do not leave it unsupervised
within the reach of patients and children.

9) DO NOT expose TOKUYAMA BOND FORCE II or the vapor to open flame because TOKUYAMA
BOND FORCE II is flammable.

10) To avoid cross infection or lowering bond strength, DO NOT reuse the disposable applicator. Clean the

dispensing well thoroughly with alcohol after each use.

11) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II directly to the cavity being in close proximity to the pulp.

Pulp protection with glass ionomer lining or calcium hydroxide is recommended.

12) When using a light-curing unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn at all times.

13) Be aware that when a restoration is chipped from misaligned occlusion or bruxism (clenching, grinding

or tapping), the repaired restoration may chip again.

14) DO NOT mix TOKUYAMA BOND FORCE II with other brands of primers or adhesives.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II should be brought to room temperature before using if it is stored under

refrigeration.

16) If using the Pen dispensing system,

- DO NOT push the button when the cap is closed.

- DO NOT push the button when the nozzle is facing up.

- DO NOT hold the Pen diagonally or horizontally while dispensing.

- DO NOT use the Pen directly in the oral cavity

- DO NOT dismantle the Pen.

PRECAUTIONS FOR MEDICAMENTS AND MATERIALS
1) Some materials and medicaments (hemostatic material) inhibit the adhesion of TOKUYAMA BOND

FORCE II for an extended period even after careful meticulous cleansing with water. DO NOT USE

products which contain:

- eugenol,

- diammine silver fluoride [molecular formula: Ag(NH;),F],

- phenols such as parachlorophenol, guaiacol, phenol,

- aluminum chloride,

- ferric sulfate,

- aluminum sulfate,

- epinephrine.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II does not adhere to tooth structure immediately after applications of
materials which contain:

- hydrogen peroxide (oxydol),

- sodium hypochlorite

We advise avoiding the use of these materials on the day of cementation, however these materials can be

used for root canal treatment as the inhibition caused by these materials usually evaporates within five days.

HSTORAGE
1) Store TOKUYAMA BOND FORCE 1I at a temperature between 0 to 25 °C (32 to 77 °F). Storage under

inappropriate condition will accelerate the degradation of TOKUYAMA BOND FORCE II.

2) If not in use for a prolonged period of time, store in a cool dark place.

3) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.

4) DO NOT use after the indicated expiration date on the bottle/package.

EDISPOSAL

Unused TOKUYAMA BOND FORCE 1I is to be absorbed into an inert absorbent material such as gauze or

cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

I CLINICAL PROCEDURES

1. Cleaning
Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.

. Isolation

The rubber dam is the preferred method of isolation.

Cavity preparation

Prepare the cavity and rinse with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class

111, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, IT). Bevels and chamfers

assist in erasing demarcations between the cavity margins and the restoration, enhancing both esthetics

and retention.

- If there is an adherent surface including uncut enamel, apply etching agent to the uncut enamel.

- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the
area for adhesion; apply phosphoric acid for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly
and treat with a silane coupling reagent according to its manufacturer’s instructions.

Drying

Dry the cavity by blotting or with an air syringe.

- DO NOT desiccate the vital tooth. Desiccation can lead to post-operative sensitivity.

- The substances listed below inhibit curing and should be removed from the tooth surface by thoroughly
cleaning the tooth surface with alcohol, citric acid, or the application of phosphoric acid for 2 to 3
seconds before application:

1) Oil mist from handpiece,

2) Saliva, blood and exudates.

. Pulp Protection

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the

pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit

the curing of TOKUYAMA BOND FORCE II.

Dispensing

6-1. Unit Dose
Twist open the Unit Dose container and dip the disposable applicator.

- When opening the cap, make sure to verify the top and bottom of the container.

- To avoid cross infection, do not reuse the material on other patients.

6-2. Bottle
Open the Bottle by removing the cap and dispense one or two drops of adhesive into the dispensing
well. Immediately after dispensing, tightly replace the Bottle cap.

- Be sure to hold the Bottle of TOKUYAMA BOND FORCE II vertically when dispensing. Do not hold
the Bottle diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into
the nozzle and become contaminated.

- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.

6-3. Pen
Open the Pen by removing the cap when the cap is facing up and dispense one or two drops of adhesive
into the dispensing well by holding the Pen vertically and pushing on button repeatedly until adhesive
starts to flow (3 or 2 pushes, * This depends on how the button is pushed and the position that the Pen is
being held). Immediately after dispensing, tightly replace the Pen cap.

- Be sure to hold the Pen vertically when dispensing. Do not hold the Pen diagonally or horizontally
while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into the nozzle and become contaminated.

- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.
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Indicator:
The indicator allows users to monitor the remaining amount of adhesive. Black Line moves closer to the
E as the amount of material decreases. When the line nears “E”, this indicates that the Pen is almost
empty. This is not an exact reading but only an indication of the remaining material.
. Application
Using the disposable applicator, apply TOKUYAMA BOND FORCE II on the surface to be bonded and
wait 10 seconds or more.
- Ensure TOKUYAMA BOND FORCE II covers all surfaces where the composite resin will be applied.
- Protect the dispensed adhesive and the inserted applicator from ambient light before the application.
Unit Dose: keep the applicator in the Unit Dose container.
Bottle, Pen: use a light blocking plate.
- Complete the application within 5 minutes after dispensing because TOKUYAMA BOND FORCE II
contains a volatile alcohol.
- Be careful not to allow excess TOKUYAMA BOND FORCE II to flow into the subgingival. If
TOKUYAMA BOND FORCE II flows into the subgingival, thoroughly rinse and dry the area.
- If the adherent surface include ceramics, porcelain or composite, prepare the surface according to the
appropriate procedures prior to the application of TOKUYAMA BOND FORCE II
8. Air Dry
Using an oil-free air/water syringe, apply mild air continuously to the TOKUYAMA BOND FORCE II
surface until the runny TOKUYAMA BOND FORCE II stays in the same position without any movement
(usually for 5 seconds). Use a vacuum aspirator to prevent spatter of the adhesive.
- If accidental spattering occurs, it may cause the tissue to whiten or possible allergic reaction.
- If the adhesive pools on the cavity floor or the cavosurface angle and is too thick to air thin, blot the
excess with a new disposable applicator before mild air application.
- If saliva, blood, or other fluids contaminate the applied adhesive, thoroughly rinse the cavity with water,
dry and re-apply new adhesive.
- Do not rinse the applied adhesive with water except in unintentional contamination.
. Light-cure
Light-cure the surface for 10 seconds or more, keeping the curing light tip within a distance of 2 mm from
the surface. If the cavity is too large or the light tip is too distant (e.g. MOD), divide the area into
segments and light-cure each segment individually.
- Confirm that the light-curing unit has sufficient intensity (>300mW/cm?) before using. Note that using a
cracked light guide will lower the intensity.
10. Light-cured Composite
Restore with light-cured composite resin according to its manufacturer’s instructions. The composite resin
must be finished and polished.
- When dual-cured composite resins are placed into a cavity, the first increment must be light-cured using
a layering technique.
- Do not use self-cured composite resins here because the Phosphoric acid monomer contained in
TOKUYAMA BOND FORCE II may interfere with the curing of the self-cured resins, leading to their
premature detachment.
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The user and/or patient should report any serious incident that has occurred in relation to the device to the
manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is
established.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of
this product. It is the personal responsibility of the user to ensure that this product is suitable for an
appropriate application before use.

Specifications are subject to change without notice. When the product specifications change, the instructions
and precautions may also change.
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Ipeau ynorpe6a npouereTe BCHYKH AaHHH, NPEINA3HH MEPKH H 320€1e/KKH.

HOINIMCAHUE HA TPOAYKTA U OBLLIA UH®OPMALIUSI

. TOKUYAMA BOND FORCE II npexacraBisiBa eIHOKOMIOHEHTEH €IHOCIOEH CaMOelBall
(oTononMMepUsHpa JeHTaIeH aaXe3uB ¢ OTIHYHU KaueCTBA 10 OTHONICHHE HA MAHMITYIAaTHBHOCTTA 1
AJIXe3HsATa, KAKTO M M3KJIIOYHTEIHO MAPIHHAJIHO NPUJISTAHe KbM IIperapupa/Henpenapupan eMaiin u
JICHTHH MPH H3M0I3BaHe B KOMOMHALMSA ¢ (POTO- HJTH ABOHHONONTHMEPH3HPAIIH MaTepHaTH.

. 3a nonmumepusupane Ha TOKUYAMA BOND FORCE II moske j1a ce u3ron3sa (oToNnoIMMEpHa Jlamiia ¢
JIMarna3oH Ha IbIJKHHATA HA BbJIHATa Ha KaMdopoxuHoHa (Makcumym: 470 nm, ciektsbp: 400 — 500 nm).

. TOKUYAMA BOND FORCE II cbaspska monomepu Ha dpochopua kucennna, ouchenon A au(2-
XHAPOKCH-TIporiokcn)anMerakpunar (Bis-GMA), TpueTHIICH TIIHKOJN JUMETAKPHIIAT, 2-XHAPOKCHETHII
merakpunar (HEMA), kambopoxiHOH, cnupT i npedncrena Boga. Husoto va pH HemocpencTseno ciex
JIO3UpaHe € MPHOIU3UTEIHO 2,8.

. TOKUYAMA BOND FORCE II ce npeanara B Tpi yI00HH CHCTEMH 3a J03upaHe: OyTHIKA, THIT
LHIHcaka® U eJHOKpaTHa 103a. Mouist ocBejomere ce npu Bammis MecteH JucTprOyTOp OTHOCHO
HAJHYHOCTTA.

EINOKA3AHUS

Bonampane Ha (OTO- HIIH JIBOHHONOTUMEPH3HPALIL KOMIO3HT KbM:

- mpenapupas/Henpenapupan emaiin,

- mpenapupaH/Henpenapupan 1eHTHH,

- (ppaKTypH Ha MopIETaH/KOMITO3HT.

EIIPOTUBOIOKA3AHUS

TOKUYAMA BOND FORCE II chanpska METaKpHIOBH MOHOMEPH, OPTaHMYHU Pa3TBOPUTENN H KHCETHHH.

HE wm3nomsaiite TOKUYAMA BOND FORCE II npu namueHsTH ¢ ajgeprust Wi CBPbXYyBCTBUTEITHOCT KbM

METaKpPHJIOBH HIIH APYTH MOA00HH MOHOMEPH, OPraHHYHH PA3TBOPHTENIN U KHCETHHH.

ENPEANA3ZHA MEPKH
1) HE usnonssaiire TOKUYAMA BOND FORCE 1I 3a nenu, pa3snuyHd OT MOCOYEHHTE B HACTOSIIHTE

uncrpykunu. Msnonssaiitre TOKUYAMA BOND FORCE II eiMHCTBEHO CHIIACHO HACTOSIINTE
MHCTPYKIHH.
2) TOKUYAMA BOND FORCE II e npennasHaden 3a 3aKymyBaHe H ynorpeba camo OT JHIEH3HPaHH
npodecuonanuu cromaronosu. Toii He TpsAOBa 1a ce 3aKyIlyBa UM H3IOI3BA OT APYTH JIALA.
3) HE usnomnszsaiite TOKUYAMA BOND FORCE 11, ako onakoBkara He € 3aredaraHa uin BUIMMO e Ouna
MaHUITyJIMpaHa.
4) Axo TOKUYAMA BOND FORCE II npu4nHu anepruuHa peakuus WIH CBPbXUyBCTBHTEIHOCT,
He3adaBHO MpeycTaHoBeTe yrnorpedara.
5) Usnon3ssaiite paboTHu phbKaBuUM (MJIACTMACOBM, BHHHMJIOBH MJIM JIATCKCOBH) MPH BCCKM CTall Ha
obpaborkara ¢ TOKUYAMA BOND FORCE I, 3a 1a ce H3KIIOYH BEPOATHOCTTA OT alepruuHH
PeaKIii KbM METaKpHIOBH MOHOMepH. 3abesnexka: Onpejenenu cybCTaHIMN/MaTepPHali MOTaT Ja
TPOHUKHAT B paboTHHTE phkasuiu. B caydait ue TOKUYAMA BOND FORCE II nonazne B KOHTakT ¢
pa60Tere PBKaBULM, CBAJIETE U U3XBBPJICTE PBKABULIUTE U He3aGaBHO M}Mﬂﬁ'l'e aTeJIHO pbUETEe C
BOJIA.
6) Uzoarsaiite kontakT Ha TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ ounre, JuraBuiure, Kokara 1 00JIeKI0To.
- Axo TOKUYAMA BOND FORCE II nonajgHe B 04MTe, I'M MPOMHIITE IIaTENHO C BOJA H C€
KOHCYNITHpaiiTe He3abaBHO ¢ 0 TaIMOIOT.
- ITpu xonraktr Hra TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ nuraBunure n3obpiiere He3abaBHO 3acerHaTHst
YHacThK M TO MPOMHUHTE MATETHO C BOJA CJIE] pecTaBpanuara. Bh3MokHO € nobenapane Ha
3aCerHaruTe y4acThLIM I0PaJIK KoaryjiauuaTa Ha NpOTEHHH, HO TOBA llOGeJlSIBaHe 'l'pﬁGBZ\ Jla M34e3He B
paMkuTe Ha 24 yaca. AKo MoGensBaHETO HE M3Ye3HE B paMKHTE Ha 24 yaca, He3abaBHO MoThpceTe
JIeKapeka oMo, HH(GOPMUPATe ChOTBETHO H MAIMEHTA.
- Ako TOKUYAMA BOND FORCE II nonajHe BbpXy KokaTa WiIn 00JIeKIOTO, He3a0aBHO HaBJIaXKHETe
C MOTYMBAHMS YYACTBKA C HATIOEH ChC CIIMPT MaMyUeH TAMIIOH HIIH Mapis.
- IarpenTsT TpsOBa J1a H3ILUIAKHE YCTaTa CH He3abaBHO CIIe]L JICYCHHETO.
7) TOKUYAMA BOND FORCE II He Tpsi6Ba Ja ce mormblia win acnupupa. [TomTbase Wik aciupamis
MOKE /1a JIOBEJIE 10 CEPUO3HO HAPAHABAHE.
8) 3a usbarpane Ha HeosHO norabmane Ha TOKUYAMA BOND FORCE II He ro ocTapsiite 6e3
Ha0IIIO/IeHMe Ha MECTa, T0CTBITHH 3a MALMEHTH WK JIela.
9) HE nznaraiite TOKUYAMA BOND FORCE II unu mapute My Ha OTKPHT ILUIaMbBK, 3aI[0TO
TOKUYAMA BOND FORCE II e 3amanmm.
10) 3a na m3bernere KpbcTOCcaHa MH(EKUMS WIIM HapyllaBaHe Ha ajJXe3MOHHaTa crnocobHoct, HE
M310713BAlTE MOBTOPHO arlIMKATOpa 3a eHOKpaTHa yrnorpeda. Crelt Beska ynoTpeba mouncrere chia 3a
JIO3MPAHE MATETHO ChC CITUPT.
11) HE usnonspaiire TOKUYAMA BOND FORCE II 1upekTHO B KaBUTET B HEMOCPEACTBEHA OIH30CT /10
mysinara. 3a 3ammTa Ha Mmyjanara ce NpenopbhyuBa CThKICHO-HOHOMEpPEH MaTepHan WiH KajlHeB
XHIPOKCHIL.
12) Ipu paBota ¢ GoTonoNMMepHATa TaMITa BHHATH HOCETE 3allUTEH EKPaH MM IPEANa3Hi OunIa.
13) Mmaiite npeBuj, 4e ako pecTaBpalusaTa ¢ OTUYIECHA MOPal HENPABUIIHA OKJIY3Hsl MM OPYKCH3BM
(cTHCKaHe, CKbpIAHE WM TPHEHE Ha 360KTE), MONPABEHATa PECTABPALIHS MOKE 1 CE OTUYIH OTHOBO.
14) HE cmecBaiitte TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ apyru Mapku npaiiMepy Hilk ajxe3nBH.
15) Ipean ynorpe6a TOKUYAMA BOND FORCE II Tpsa6Ba aa ce octaBu Ja mpupobue craifHa
TEMIIEpaTypa, ako €€ ChbXpaHaBa B XJIAJWIHHUK.
16) ITpu u3non3BaHe Ha J03UpALla CHCTEMA THII ,,ITHCANIKa‘ !
- HE naruckaiite GyTOHa, KOraTo Karmaukara € 3aTBOpeHa.
- HE naruckaiite G6yToHa, KOraro HaKpaifHUKbBT € HACOUEH Harope.
- HE mpwixTe nucajkara IMaroHaIHO HIIM XOPH30HTAIHO 110 BPEME Ha J103UpaHe.
- HE u3nonsgaiite nucankara AMPEKTHO B yCTHATA KyXHHA.
- HE pasriobsBaiite nmucankara.
EIPEANA3ZHA MEPKA OTHOCHO MEJIMKAMEHTHU U MATEPUAJIU
1) OnpesencHy MaTepHain U MECAMKAMEHTH (XEMOCTAaTHYCH MaTepUal) MHXHOUpAT aiXe3uaTa Ha
TOKUYAMA BOND FORCE II 3a npoxbJuKUTeNIeH EPHOJ OT BPEME JIOPH CJIel BHUMATENHO H
HaJJIeXkKHO nourcTBane ¢ Boga. HE W3MOI3BANTE TIPOJIYKTH, ChABPIKALIH:
- EBrEHOT,
- tuamMuHO-cpedbpeH (uyopus [Mosekyua dopmyna: Ag(NH;),F],
- heHomn KaTo MapaxnopodeHo, reasKo, heHom,
- QIlyMMHHEB XJIOPH/L,
- JKese3eH cyndar,
- amymunues cyndar,
- aJIPEHAIIHH.
2) TOKUYAMA BOND FORCE II He ce cBbp3Ba ChC 3b0HaTa CTPYKTYPa HEMOCPEACTBEHO CIIC HAHACSHE
Ha MATEPHAIIH, ChIbPIKAIIH:
- BOJIOPO/ICH MEPOKCH (OKCHIOIN),
- HaTpUEB XHUIIOXJIOPUT
TIpenopbuBame 1a u3dsareare ynorpebara Ha Te3d MaTepHaI B JCHs HA LIMEHTALHATa, HO T€ MOrar Ja ce
M3MOJI3BAT 32 JICYCHHE HA KOPEHOBM KAaHAJM, Thil KATO MHXMOMPAIMAT eeKT OOMKHOBEHO H34Ye3Ba B
PAMKHTE Ha 1T JHH.
B CbXPAHEHHME
1) Cexpansaiite TOKUYAMA BOND FORCE II npu Temneparypa mexay 0 u 25 °C (32 — 77 °F).
CobXpaHeHue NpH HEMOXOAIIHN YCIoBUs yekopssa pasnaraneto Ha TOKUYAMA BOND FORCE II.

2) AKO HsIMa J1a IO M3M0JI13BaTe 3a MO-MPOJAB/IKUTEIICH IIEPHO/L OT BpeMe, C'bXleHﬂBal:lTe Ha XJIaIHO U TBMHO
MSCTO.

3) [aserte OT TOMIMHA, NPsKA CABHYEBA CBETIMHA, HCKPH H OTKPUT TLITAMBK.

4) HE u3non3aiiTe ciel M3THYAHE HA IOCOYCHHUS HA MINpPHUIaTa/(hakoHa/0nakoBKaTa CPOK Ha TOJHOCT.

EIIPEJIABAHE 3A OTHAABIU

Tonuiite vensnomBanns TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ unepren aGcopOupan MaTepHal — KaTo Mapiist
WM MaMyK — M TO NIPE/IaiiTe 38 OTNa(bIM CHIIACHO MECTHHTE PasTopenon.
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EKJIMHAYHA YIIOTPEBA

1. Mouncrpane
Tlouncrere 1aTeHO 360HATA MOBLPXHOCT C FyMEHA Yallka W nmacta 6e3 chAbpikanue Ha (Iyopu, ciex
TOBA M3IUIAKHETE C BOJIA.

. M3omanus
H3non3Baneto Ha Ko(epaam € HACATHHAT METOJ 3 H307IaLHs.

. [oaroToBKa HAa KABHTETA

Tloarorsere kaButera U ro npomuiite ¢ Boga. Ckocere ppboBeTe Ha eMaiina Ha mpenapamuy B

antepropHara obnact (kiac 111, IV, V) u ch3naiite peTeHIMOHHY yiien 1Mo PhOOBETE Ha MOCTEPHOPHUTE

npenapanuu (knac I, IT). CkocsiBaHusATa ¥ PETEHIMOHHUTE yJICH JONPUHACST 32 3a/IMYaBAHE HA PA3JIUKUTE

B MPEXOJUTE Mek1y phOOBETE Ha KaBUTETa M PECTaBpallMATa, MOA0OPABANKH €CTETHUHOCTTA H

pereHumsATa.

- AKO € HalHIe NMOBBPXHOCT 3a 3ajenBaHe ¢ HeoOPabOTEeH eMaiisl, HaHeCeTe elBall areHT BhPXY TO3H
emaiin.

- IIpy moNpaBKH HA MOPLE/IaH/KOMIIO3UT HArpaNaBeTe MOBLPXHOCTTA ¢ Gopep MIM JHAMAHTEeH ITHIHTEN C
1en mo-ao0pa azxesus Ha ydacThka; Hamecere GochopHa KHMCETMHA 3 MOYNCTBAHE; H3IIAKHETE
I[ATeJIHO C BOJA; MOJCYIIeTEe MIATEIHO C Bb3AyX H 00paforeTe ChC CHJIAH ChIIACHO HHCTPYKIHMHTE HA
CBHOTBETHHS TPOU3BOIUTEN.

. U3cymasane

TloacymeTe KaBHTETa Upe3 MOMUBAHE HITH BB3IYIIHA CTPYS.

-HE wmscymasaiitTe BuTanuu 350u. M3cymaBaHeTo MOKe 1a JOBEAe A0 MOCTOMEPATHBHA
CBPBXUYBCTBHTEIIHOCT.

- IocoyenuTe no-omy cybcTanIMyu HEXHONPAT BTBLPISBAHETO M TPAOBA J1a Ce OTCTPAHAT YPE3 MIATETHO
MOYMCTBAHE HA 3b0HATA NOBBPXHOCT ChC CIIMPT, IMMOHEHA KHCEIMHA WIN HaHAacsiHe Ha (ocdopHa
KHCETHHA 3a 2 — 3 CeKyH/IM Npejn ynorpeda:

1) MacieHa MbIJIa OT €HOMOTOP,

2) CIIIOHKA, KPBB M CEKPETH.

. 3anm*ra Ha Ily.llllal'a

AKO KaBHTETHT C€ HAMHPA B HENMOCPEJCTBEHA OIM30CT J0 Iy/mara, Ts TPsOBa Ja ce 3allUTH ChC

CThKJIeHO-HooMepen MaTepnan win kanumes xuapokena. HE U3ITOJ3BANTE MATEPUAJI HA

OCHOBATA HA EBI'EHOJI 3a 3amuTa Ha myjinaTa, Thi KaTo Te3u MaTepHald MHXHOUpaT

nonumepusanuata Ha TOKUYAMA BOND FORCE I1.

. Jlosupane

6-1. EnnokparHa 03a
OtBopeTe KOHTEeHHEpa Ha eJHOKPATHATA 033 Ype3 3aBbPTaHEe M MOTOIETE arIMKaTopa 3a eHOKPATHA
ynorpeba.

- Korarto otBapsTe Kanaukara, BEHMaBaiiTe 11a He pa3sMEHHTE ILHOTO M Kanaykara Ha KOHTeiHepa.

- 3a j1a u3bernere KpbCTOCAHA MH(EKIHS, HE H3MONI3BAliTe IOBTOPHO MaTepHaIa 3a Apyr MalkeHTH.

6-2. ByTnnka
Orcrpanere Karmaykara Ha (JakoHa M JIO3MpaiiTe eJ[HA WM JIBe KalKH aJXE3MB B ChJA 3a J03MpPAHE.
3arersere Kanaykara Ha (IakoHa HEOCPEACTBCHO I JO3HPAHE.

- Bunarn apwkre orBecHo dmakona TOKUYAMA BOND FORCE II npu aosupanero. He apwikre
(r1akoHa MAroHa HO WM XOPH30HTAIIHO 110 BpeMe Ha J03MpaHe; B IPOTHBEH CIIyuail aXe3nBbT MOXKe
Jia moTeue 0OpaTHO B HAKPAFHUKA 1 JIa CE 3aMBPCH.

- l_lpe).m J1a 3aTBOpUTE, M'}G’prLleTe HU3JIMITHOTO KOJIMYECTBO a/IXE3UB OT BbpXa Ha HaKpaﬁHMKa,

6-3. Tucanka
Otcrpanere Karaykara (codela Harope) Ha Inucaikara M J03UpaiiTe ejHa WK JIBE KallKH aJXe3UB B
Ch/1a 3 JI03UPaHe, KaTo JbPXKUTE IHCAJIKATAa OTBECHO M HATHCHETE MHOTOKDATHO, JOKATO aJXe3UBBT
noteye (3 uan 2 HaTHCKaHKs, * B 3aBUCHMOCT OT HaYMHa, 110 KOHTO HaTHCKaTe OyTOHa, M OT MO3MIMATA,
B KOATO AbPXKHTE IHCAIKaTa). 3aTerHeTe Kanaukara Ha MHCaJIKaTa HeOCPEICTBEHO CIIe JI03HPaHe.

- Bunaru apbKTe OTBECHO MMCAjKaTa MpH jJo3upaHeTo. He ApbikTe mucankara JAMaroHamHO MM
XOPHU30HTAJIHO 110 BpEME Ha JIO3UpaHe; B [IPOTUBEH cuyqaﬁ AJIXE3UBBT MOXKE Ja MMoTeUYe OGpZ\THO B
HakpaifHUKa U Jia C€ 3aMbPCH.

- l'Ipe)m J1a 3aTBOpUTE, MSG’hleeTe M3JIMITHOTO KOJIMYECTBO a/IXE3UB OT BbpXa Ha HaKpaﬁHMKa,
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Wnaunkarop:
TlocpencTBOM HHAMKATOPa MOTPEOHTENAT MOKE a CIEAH OCTAThYHOTO KOAMYeCTBO aaxesus. C
HaMaJIsBAHE HA KOJMYECTBOTO MaTepuai yepHata JuHMs ce nobmmkasa no E. Koraro nuumusara ce
uspasuy ¢ ,,E, micankara e nouru npasua. ToBa He ¢ TOYHO NOKA3aHHUE, a CAMO YKa3Ba OCTATHUHHS
MarepHan.

. Ipunoxenne

TlocpeacTBom annukatopa 3a efHokparHa ynorpeda nanecere TOKUYAMA BOND FORCE II no

MOBBPXHOCTTA 3a OOH/MpaHE U n34aKaiite MUHUMYM 10 CeKyHIH.

- Veepere ce, ve TOKUYAMA BOND FORCE II nokpuBa BCHYKH y4acTBIH, 10 KOMTO II€ C€ HaHACs
KOMIO3HTBT.

- [peju HaHACSHE 3aIMTETE 103MPAHUS aJIXe3HB I OTOICHHS AIUIHKATOP OT OKOJIHATA CBETINHA.

Ennokparsa 103a: ChXpaHsBaiiTe arHKaTopa B KOHTEHHepa Ha eIHOKpaTHaTa 103a.

Ey'l WJIKa, Iucajika: H3I0J13BaliTe CBETJION30JIMpallia 1jiacTuHa.

- 3aBbpIICTe HAHACAHETO B PAMKMTE Ha 5 MUHYTH cle fo3upane, 3amoro TOKUYAMA BOND FORCE
IT chabprKa NETINB ANTKOXOI.

-He pgomyckaiiTe moruyane Ha u3numuoro konundectso TOKUYAMA BOND FORCE II B
cybrunrusannara odmact. Ako TOKUYAMA BOND FORCE II noteue B cyorunrnBanuara o6macr, s
MPOMHIITE IATEIIHO U 5 OJCYIIETE.

- AKO TIOBBPXHOCTTA 32 aJXe3Hs ChAbPKA KepaMHKa, MOPIENaH HilH KOMIO3HT, IPEeIH HaHACAHE Ha
TOKUYAMA BOND FORCE II noarorsere noBbpXHOCTTA ChIVIACHO ChOTBETHATA MPOLIELYPA.

. M3cymaBane ¢ Bb3IyX

TMocpescTBOM MIMpHILA BB3yX/Bofa 00padoTeTe mpoabmknTento nopspxuocrra Ha TOKUYAMA BOND

FORCE c obe3maciieHa cTpys Bb3IyX CbC cpeiHa cuia, Jokaro Teunnsusar TOKUYAMA BOND FORCE

OCTaHe B €/IHA U ChIla Mo3uims Oe3 aBmkenne (0OMKHOBEHO 3a 5 cexywn). M3nonsaiite acrmparop, 3a

J1a PEIOTBPATHTE PA3IPHCKBAHE HA A/IXE3HBA.

- HeBomHO pasnphekBane MOXKeE Ja IPHUMHU T00EIABAHE HA THKAHTA WM BEPOATHA AIePIHIHA PCAKIIHS.

- Ako AJIXe3UBBT C€ HATPYINBA 10 AbHOTO HA KABUTETA HUJIH 110 BI'bJI MEK/Y KaBUTETA U MOBBPXHOCTTA U €
TBBP/IC T'BCT 3 PA3PEKIAHE C BB3IYX, MOMUATE HITHIIHOTO KOJIHUYECTBO C HOB aILIHKATOP 33 SAHOKPATHA
ynotpeba npein 06paboTkata ¢ Bb3yIIHA CTPYs ChC CPEIHA CHITA.

- B ciyuaii Ha 3aMbpCABAHE HA HAHECCHHS aJIXE3HB ChC CIIOHKA, KPBB HIIM APYIH TEUHOCTH NPOMHiiTe
1ATeTHO KABUTETA C BOJA, TOCYIIETE ¥ HAHECETE OTHOBO aIXE3HB.

- He upomusaﬁ’re HAHECEHHUs a/IXe3UB C BOJA, OCBEH B Clly4aHd HA HEIUIAHUPAHO 3aMbpCsABaHe.

. @oTONOIMMepH3HpPaHe

doTononuMepu3upaiiTe MOBPXHOCTTA B NPOABIIKEHHE HA MUHUMYM 10 CeKyHIH, KaTo AbpKHTE

HaKpaifHHKa Ha CBETOBOJA HA PA3CTOAHHE 2 MM CHPSIMO MOBBPXHOCTTA. AKO KABHUTETHT € TBBPC IOJISM

WM HAKPAHHUKBT HA CBETOBOJA € TBBp/E oTaaneden (Hanp. MOD), pasjieniere yqacThka Ha CErMEHTH 1

(hoTonoIMMEpH3HpaiiTe OTICTHO BCEKH CEIMEHT.

- Hpemu ynotpeba ce yBepere, ue (oTonoauMepHaTa Jamia J0CTaBs 0CTaThyeH naTensutet (>300 mW/
sz). 06'preTe BHUMAHUE, Y€ U3I10JI3BAHETO HAa CBETOBO/I C IIYKHATHHU HaMallABa HHTEH3UTETA.
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10. @ pusHpam T
Bb3cranosere NOBBPXHOCTTA C d)OTOHOﬂHMBpriMpaH[ KOMITO3UT CHIVIACHO MHCTPYKUUHUTE Ha
TIPOU3BOAUTEIIA.

KommosursT TpsiBa 1a ce Guumpa u mommpa.

- IIpi BB3CTAHOBSIBAHE HA MOBLPXHOCTTA C JBOHHOIOIMMEPHU3HPALILH KOMIIO3HTHH MATEPHAIN [BPBHST
cr10ii TpsbBa 1a ce YOTOMOMMMEPH3NPA CHITIACHO MOC/IOHATA TEXHHKA Ha HAHACSAHE.

-B cliyyast He M3I0JI3BalTe CaMOIOJIMMEPHU3HPALIH KOMIIO3UTHU MaTepHaliu, ThU KaTo MOHOMEpHUTE Ha
dochopra kucennna, cpappxkamu ce B TOKUYAMA BOND FORCE II, morar na mapymar
BTBBP/AABAHETO HA CaMOITOJUMEPHU3HUPALIIMTE KOMITO3UTH, H Jla 0BEAT /10 NMPEKACBPEMEHHO OTACIAHE.

TloTpebuTensT n/Miiu NalMenTsT TPsAOBA a CHOOIIAT CEPUO3HH HHIMACHTH, Bh3HHKHANN BbB BPB3Ka C
W3/CIHETO, HA IPOM3BOJUTENS H KOMIICTCHTHHs OPraH Ha JbpKaBaTa-4JeHKa, B KOATO mpebuBaBa
TOTPEOUTENAT H/UIK TIAIMEHTHT.

BAJKHA 3ABEJIEXKKA: TIpon3BofuTe/IAT He MOEMa OTTOBOPHOCT 3 WIETH MIIM HAPAHABAHUA B PE3yTar
Ha HempaBuiIHa ynotpeda Ha HACTOSIIMS NPOAYKT. [Ipeau ynorpeda noTpeGUTeNsT ¢ UTbKeH J1a rapaHTupa,
4e HACTOAUIMAT MPOLYKT € MOJAXOALL 3a CHOTBETHOTO mpuioxkenue. CrennpuKkauuTe NOIICKAT Ha
npomsina Ge3 npeamnspectue. IIpu npoMsiHa Ha NPOMYKTOBUTE CrIENU(DUKAINH € BB3MOKHA CHINO MPOMSIHA
Ha HHCTPYKIMHTE U TIPEJITA3HATE MEPKH.
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Veuillez lire toutes les informations, les précautions d’emploi et les notices avant I’utilisation du

produit.

HDESCRIPTION DU PRODUIT ET INFORMATION GENERALE

. TOKUYAMA BOND FORCE II est un adhésif dentaire automordangant en un temps, monocomposant et

photo polymérisable, doté d’une maniabilité et de propriétés adhésives excellentes. Il garantit également

une intégrité marginale exceptionnelle pour 1’émail et la dentine fraisé ou non fraisé lorsqu'il est utilis¢ en
combinaison avec des matériaux composites photo polymérisables ou duals.

Une lampe a polymériser dotée du spectre de longueurs d’onde de la camphoroquinone (CQ) (pic: 470

nm, spectre: 400 a 500 nm) peut étre utilisée pour la polymérisation de TOKUYAMA BOND FORCE II.

. TOKUYAMA BOND FORCE II contient un monomére d’acide phosphorique, du bisphénol A di(2-
hydroxy propoxy) diméthacrylate (Bis-GMA), du triéthyléne glycol diméthacrylate, du 2-hydroxyéthyl
méthacrylate (HEMA), de la camphoroquinone, de I'alcool et de I'eau purifi¢e. La valeur du pH
immédiatement apres 'application est d’environ 2,8.

4. TOKUYAMA BOND FORCE II est disponible sous 3 présentations, en bouteille(Bottle), en « stylo (Pen-

Type)» et en doses unitaires(Unit Dose). Veuillez contacter votre distributeur pour leur disponibilité.

EINDICATIONS

Collage des matériaux photopolymérisables ou dual :

- de I’émail biseauté ou non,

- de la dentine biseautée ou non,

- réparation de céramique ou de composite.

I CONTRE-INDICATIONS

TOKUYAMA BOND FORCE II contient des monoméres méthacryliques, des solvants organiques et des

acides. NE PAS utiliser TOKUYAMA BOND FORCE II chez les patients allergiques ou hypersensibles aux

monomeéres méthacryliques, aux monomeres apparentés, aux solvants organiques et aux acides.

EPRECAUTIONS
1) NE PAS utiliser TOKUYAMA BOND FORCE II dans un autre objectif que ceux listés dans ces

instructions. Utiliser uniquement TOKUYAMA BOND FORCE II de maniére conforme a ces
instructions.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II a été congu pour étre utilisé par des professionnels titulaires d’'un
dipléme de Docteur en Chirurgie dentaire ou en Médecine. Ce produit n’est pas destiné a la vente ou a
'usage par des personnes n’étant pas des professionnels titulaires d’un diplome de Docteur en Chirurgie
dentaire ou en Médecine.

3) NE PAS utiliser TOKUYAMA BOND FORCE II si I'intégrité de I'emballage n’est pas respecté ou s'il
semble endommagé.

4) Si TOKUYAMA BOND FORCE II entraine une réaction allergique ou une hypersensibilité, interrompre
immédiatement son utilisation.

5) Utiliser toujours des gants d’examen (plastique, vinyle ou latex) lorsque vous manipulez TOKUYAMA
BOND FORCE II afin d’éviter d’é¢ventuelles réactions allergiques aux monomeéres méthacryliques.
Notez que certaines substances/matériaux peuvent pénétrer a travers les gants d’examen. En cas de
contact entre TOKUYAMA BOND FORCE II et les gants d’examen, retirez et évacuez ces derniers et
lavez-vous les mains a grande eau le plus vite possible.
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6) Evitez le contact entre TOKUYAMA BOND FORCE II et les yeux, les muqueuses, la peau et les
vétements.

- En cas de contact entre TOKUYAMA BOND FORCE II et les yeux, lavez ces derniers a grande eau et
consulter immédiatement un ophtalmologiste.

- En cas de contact de TOKUYAMA BOND FORCE II avec la muqueuse, nettoyez immédiatement la
zone affectée, puis rincez abondamment avec de l'eau une fois la restauration terminée. La zone
touchée peut blanchir a cause de la coagulation protéique, mais un tel blanchiment devrait disparaitre
dans les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, consulter immédiatement un médecin (le patient doit étre
informé de ce point).

- En cas de contact entre TOKUYAMA BOND FORCE II et la peau ou les vétements, saturez
immédiatement la zone avec de I'alcool (coton ou compresse imbibé(e) d’alcool).

- Indiquez au patient de se rincer la bouche immédiatement apres le traitement.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II ne doit pas étre ingéré ni aspiré. Lingestion et 'aspiration peuvent
entrainer des dommages graves.

8) Afin d’éviter I'ingestion non intentionnelle de TOKUYAMA BOND FORCE 11, ne pas laisser le produit
sans surveillance a la portée des patients ou des enfants.

9) NE PAS exposer TOKUYAMA BOND FORCE II ou ses vapeurs a une flamme libre car TOKUYAMA

BOND FORCE II est inflammable.

10) Pour éviter une infection croisée ou une réduction de l'adhérence, NE PAS REUTILISER l'applicateur
jetable. Nettoyer complétement le distributeur avec de l'alcool aprés chaque utilisation.

11) NE PAS APPLIQUER TOKUYAMA BOND FORCE II directement sur la cavité a proximité de la
pulpe. 11 est recommandé d’appliquer une couche de verre ionomére ou d’hydroxyde de calcium pour
une protection de la pulpe.

12) En cas d’utilisation d’'une lampe & polymériser, porter toujours un masque et des lunettes de protection.

13) Attention, lorsque le matériau est endommagé en raison d’une malocclusion ou de bruxisme, le matériau
restauré peut se détériorer a nouveau.

14) NE PAS MELANGER TOKUYAMA BOND FORCE 11 avec des primers ou adhésifs d'autres marques.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II doit étre mis a température ambiante avant utilisation s’il a été
conservé dans un réfrigérateur.

16) Si vous utilisez le Stylo,

- NE poussez PAS sur le bouton lorsque le bouchon est fermé.

- NE poussez PAS sur le bouton lorsque la buse est orientée vers le haut.

- NE PAS tenir le Pen obliquement ou horizontalement pendant I’application.-

- N'utilisez PAS le Pen directement dans la cavité orale.

- NE démontez PAS le Pen. i

PRECAUTIONS CONCERNANT LES MEDICAMENTS ET LES MATERIAUX
1) Certains matériaux et médicaments (hémostatiques) inhibent I'adhésion de TOKUYAMA BOND

FORCE II pour une longue période, méme aprés un nettoyage méticuleux avec de I'eau. NE PAS

UTILISER les produits contenant les substances suivantes:

- eugénol,

- fluorure de diamine-argent [formule brute: Ag(NH;).F],

- phénols tels que parachlorophénol, gaiacol, phénol,

- chlorure d’aluminium,

- sulfate de fer,

- sulfate d’aluminium,

- ¢pinéphrine (adrénaline).

2) TOKUYAMA BOND FORCE II n'adhére pas a la structure de la dent immédiatement aprés I’application
de matériaux contenant :

- eau oxygenee,

- hypochlorite de sodium,

Nous conseillons d'éviter I'utilisation de ces matériaux le jour de la restauration. Toutefois, vous pouvez le

faire pour le traitement canalaire puisque I'inhibition provoquée par ces matériaux est levée généralement au

bout de cinq jours.

HSTOCKAGE
1) Conservez TOKUYAMA BOND FORCE II & une température comprise entre 0 et 25 °C (32 a 77 °F).

Une conservation dans des conditions inappropri¢es accélére la dégradation de TOKUYAMA BOND

FORCE II.

2) Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, conservez le dans un endroit frais et sombre.

3) Garder le produit a I'abri de la chaleur, des rayonnements solaires directs, des étincelles et des flammes
libres.

4) NE PAS utiliser apres la date de péremption indiquée sur la bouteille/emballage.

HEVACUATION

Le produit TOKUYAMA BOND FORCE II inutilisé¢ doit étre absorbé avec un matériau absorbant inerte

comme de la gaze ou du coton et évacué en respectant la réglementation locale.

HPROCEDURES CLINIQUES

. Nettoyage

Nettoyez soigneusement la surface dentaire avec une cupule en caoutchouc et une pate sans fluor, puis

rincez a I'eau.

Isolation
La digue en caoutchouc est la méthode d’isolation préférable.

Préparation de la cavité
Préparez la cavité et rincez a I'eau. Biseauter les marges d’émail des préparations antérieures (classe 11,
1V, V) et des préparations postéricures (classe I, II). Les biscaux et chanfreins permettent d’effacer les
démarcations entre les bords de la cavité et le matériau, tout en améliorant I'esthétique et la rétention.

- S’il existe une surface adhérente dont I'émail est non préparé, appliquez I’agent de mordangage sur
I'émail non préparé.

- En cas de réparation de porcelaine/composite, abraser la surface avec une fraise ou un instrument
diamant¢ afin de préparer la zone d’adhésion; appliquer de I'acide phosphorique pour nettoyer; rincer
abondamment a I'eau; bien sécher avec un souffle d’air et traiter avec un agent de couplage respectant les
instructions du fabricant.

Séchage

Sécher la cavité en utilisant une technique de séchage au buvard ou avec une seringue a air.

- NE PAS dessécher la dent vivante. La dessiccation peut conduire a une sensibilité post-opératoire.

- Les substances énumérées ci-dessous, qui inhibent la polymérisation, doivent étre éliminées de la
surface dentaire par un nettoyage soigneux a I’alcool, a I’acide citrique ou a 1’acide phosphorique
pendant 2-3 secondes avant I’application :

1) Huile issue de la piéce manuelle,
2) Salive, sang ou exsudats.

Protection de la pulpe

Du verre ionomére ou de 'hydroxyde de calcium doit étre appliqué si la cavité se situe a proximité

immédiate de la pulpe. NE PAS UTILISER DE MATERIAUX A BASE D’EUGENOL pour protéger la

pulpe car ces substances inhibent la polymérisation de TOKUYAMA BOND FORCE II.

. Application
6-1. Unit Dose

Ouvrir en tournant le récipient de la dose individuelle et y tremper I'applicateur a usage unique.

- En ouvrant le couvercle, vérifier la face supérieure et inférieure du récipient.

- Afin d’éviter toute infection croisée, ne pas réutiliser le matériel avec un autre patient.

6-2. Bottle

Ouvrir le flacon en enlevant le bouchon et déposez ou deux gouttes d’adhésif dans le godet.

Immédiatement aprés, refermer hermétiquement le flacon.

- Assurez-vous de tenir le de TOKUYAMA BOND FORCE II verticalement lors de la distribution. Ne
tenez pas le flacon en diagonale ou horizontalement lors de la distribution, cela pourrait faire rentrer
I’adhésif dans la buse et il sera par conséquent contamingé.

- Nettoyer I'exces de colle de la pointe de la buse avant la fermeture du flacon.

6-3. Pen

Ouvrir le Stylo en enlevant le bouchon orienté vers le haut. Déposer ensuite une ou deux gouttes de

colle dans le godet en tenant le stylo verticalement et en pressant le bouton sans interruption jusqu'a ce

que 'adhésif commence a couler (3 ou 2 pressions, * cela dépend de la maniére dont le bouton est
enfoncé et de la position du stylo). Immédiatement aprés la distribution, refermez le Stylo
hermétiquement.

- Veillez a maintenir le Pen verticalement pendant ’application. Ne pas tenir le Pen obliquement ou
horizontalement pendant I’application car 1’adhésif pourrait revenir dans la buse et étre contaminé.

- Nettoyez I’excés d’adhésif de la pointe de la buse avant fermeture.
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Indicateur :
L’indicateur permet aux utilisateurs de surveiller la quantité restante d’adhésif. La ligne noire se
rapproche du E lorsque la quantité¢ de matériel diminue. Lorsque la ligne se trouve pres du « E », le Pen
est pratiquement vide. Ce n’est pas une lecture exacte mais juste une indication de la quantité de
matériel restante.
7. Application
A Paide de l'applicateur jetable, appliquer TOKUYAMA BOND FORCE II sur la surface a coller, puis
patienter 10 secondes ou plus.
- Assurez-vous que TOKUYAMA BOND FORCE 1I couvre toutes les surfaces ou la résine composite
sera appliquée.
- Protéger I'adhésif et applicateur de la lumiére ambiante avant I'application.
Unit Dose: conservez l'applicateur dans le compartiment de I’unidose.
Bottle,Pen: utiliser un couvercle de protection contre la lumiére.
- Procéder a l'application dans les 5 minutes aprés la distribution car TOKUYAMA BOND FORCE II
contient un alcool volatil.
- Ne laissez pas d’excés de TOKUYAMA BOND FORCE II s'écouler sur la gencive en sousgingival. Le
cas échéant, veuillez bien rincer et sécher la zone.
- Si la surface adhérente est constituée de céramique, porcelaine ou composite, préparez-la selon les
procédures appropriées avant l'application de TOKYAMA BOND FORCE II.
Séchage a air
A T’aide d’une seringue & air/eau sans contamination de graisse, envoyer un jet d’air doux pendant
plusieurs secondes sur la surface de TOKUYAMA BOND FORCE II jusqu'a ce que le liquide
TOKUYAMA BOND FORCE II reste immobile (généralement pendant 5 secondes). Utiliser ’aspiration
pour prévenir la projection éventuelle d’adhésif.
- En cas d’éclaboussures accidentelles, le tissu pourrait blanchir ou cela pourrait provoquer une réaction
allergique.
- Si la quantité d'adhésif sur la surface de la cavité ou I'angle de surface de la cavité est trop épaisse,
sécher I'excédent avec un nouvel applicateur jetable avant I'application de I'air doux.
- Si la colle appliquée entre en contact avec la salive, le sang ou d'autres fluides, rincer abondamment la
cavité avec de I'eau, laisser sécher puis, appliquer a nouveau I’adhésif.
- Ne rincez pas I'adhésif appliqué avec de I'eau, sauf en cas de contamination involontaire.
Photopolymérisation
Procédez a une photopolymérisation de la surface pendant 10 secondes ou plus, en gardant la source
lumineuse & une distance de 2 mm de la surface. Si la cavité est trop grande ou I’embout trop ¢éloigné (par
exemple, MOD), diviser la zone en segments puis photopolymérisez chaque segment individuellement.
- Assurez-vous que la lampe a polymériser a bien Iintensité nécessaire (>300 mW/cm2) avant I'utilisation.
Notez que des fissures dans le guide lumineux conduisent a une réduction de I'intensité.
10. Composites photopolymérisables
Procédez a la restauration par résine composite photopolymérisable selon les instructions du fabricant. La
résine composite doit étre finie et polie.
- Lorsque les résines composites dual sont placées dans une cavité, le premier incrément doit étre
photopolymérisé en utilisant une technique par couche.
- Ne pas utiliser de résines composites auto-polymérisables car I'acide phosphorique monomérique
contenu dans TOKUYAMA BOND FORCE 1I peut interférer avec la polymérisation de ces produits,
ce qui peut conduire a un décollement prématuré.
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L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave survenant en lien avec le dispositif au
fabricant et aux autorités compétentes de I'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Le fabricant de TOKUYAMA BOND FORCE 1I se saurait étre tenu pour responsable des dommages ou
blessures causé(e)s par I'utilisation non conforme de ce produit. L'utilisateur est tenu de s’assurer de la
conformité de 'usage de ce produit avant son utilisation.

Les spécifications du produit TOKUYAMA BOND FORCE II sont sujettes a des modifications sans
notification. En cas de changement des spécifications du produit, les instructions et précautions d’utilisation
peuvent également étre modifiées.
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AwBaote 6heg TIc TANPOPOPIES, TPOPVAGZELS KAt GNUEIOGELS TPV TN Y prioT).

HIEPITPA®H MTPOIONTOX KAI TENIKEX IAHPO®OPIEX

. To TOKUYAMA BOND FORCE II &ivat éva avtoadpomomtikd, @TtonolupuepliopHevo 0d0vTiatptkd
o0OTNIE GVYKOAANGNG EVOG GLGTATIKOD, EPUPHOYNG GE £Va GTPOMO, TO 0moio dabitel s&apeticég
110TNTEG YEPIGHOV KOl GLYKOAANONG Kot £ENIPETIKTY OPLAKT] OKEPALOTNTA TPOG TNV KOLUEVT)/GKOT
adapavTiv) Kot TV 080VTivi), OTavV ¥PNOIHOTOLEITaL 68 GUVEVACHO HE POTOTOALEPILOpEVE 1) SiThoD
TOAVUEPIGHOV LAKA GVVOETNG pNTiviG.

. T tov modvpepiopd tov TOKUYAMA BOND FORCE II pmopei va ypnotponombei pia povado
POTOTOAVUEPIGLOD TTOV E)EL TO £DPOG UNKOVG KOHATOS TNG Kappopokvovng (CQ) (péyoto: 470 nm,
odaopa: 400 £g 500 nm).

.To TOKUYAMA BOND FORCE II mepiéyet povopepés ¢oo@opikov 0&€og, diopavorn A du(2-
vdpoéumpomvl) dipebakporikd (Bis-GMA), dipuebakporikn tpratbvievoyrlokdin, 2-vdpo&vatbuvi-
pebakpoicd (HEMA), kappopokivovn, ahikoon kot kekabappévo vdmp. To eminedo pH apéomg uetd m
Stavopun eivon epimov 2,8.

4. To TOKUYAMA BOND FORCE 1I eivat 8100110 o tpia forikd cvotipota dtovopng: @ik, cuskeun

OOV TEVAG Kat povodoon. Anevbuvbeite oTov TomIKO cog Stavopéa yio ) dtbectudTnTo.

BENAEIZEIZ

ZuyKOAANON POTOTOAVUEPILOUEVOL 1] SITAOD TOAVUEPIGHOD DAIKOD GVOVOETNG pTivig OE:

- Koppévn/dromn adopavtivr,

- Koppévn/axonn odovtivn,

- emd1opbmon onacpévig Topoerdvng/cvuvietng pntivig.

BANTENAEIZEIZ

To TOKUYAMA BOND FORCE II mgpiéyet pebarpolikd povopepn, opyavikodg dtakdteg kar o&éo. MH

xpnoponoteite to TOKUYAMA BOND FORCE II o acfeveig pe aihepyia 1| vrepevaicOnoio oto

HEDAKPVAIKE LOVOLEPY), GUVAQT] LOVOLEPT], OPYaVIKODG SLahdTeg Kot 0EEa.

EIPOPYAAEEIZ
1) MH ypnowonoteite to TOKUYAMA BOND FORCE II yio omotovdinote ¢Alo okomd extog amd

ekeivoug mov mapatifeviat oe avtég Tig 0dnyies. Xpnowonoteite o TOKUYAMA BOND FORCE II

HOVO GOUPOVE [IE AVTEG TIG 0dNYies.

2) To TOKUYAMA BOND FORCE II mpoopiletatr yio mdAnon o€, Kat yio 3pion amd, adeiovyovg
gmayyehpatieg 0dovtidtpoug povo. Aev mpoopiletar yia mdinon o0vte givar KatdAinlo y xpron ond
Gropa ov dev eivan emoryyehpatieg odovtioTpot.

3) MH ypnotponoteite 1o TOKUYAMA BOND FORCE II gdv ot ogpayicelg aocpaieiog £govv ondoet 1
paivetal va €40y Tapaplactel.

4) Edv to TOKUYAMA BOND FORCE II mpoka)éoet aikepyiki| avtidpaon 1) vrepevaictnoia, dwakoyte
™ XPoN TOL OpECMG.

5) Xpnoponoteite e&etactikd yavtia (and mhactikd, frvdiio | Aatél) ava ndoa otryun 6tav xepileote 1o
TOKUYAMA BOND FORCE II ywo va amogevydei 1 mbavomta alkepyikdv aviidpaoemv and
pebaxpolid povopepn. Inueioon: Opiopéves ovoieg/vikd pmopei va dramepdcovv To e&eTaoTIKG
yavtio. Edv to TOKUYAMA BOND FORCE II éA0¢t oe enagn pe ta eEETOOTIKG YAVTIL, 0QAPECTE KOl
TETAETE TOL YAVTIOL Kot TAOVETE TOL YEPLOL GYOMUGTIKG LLE VEPO TO GLVTOHOTEPO BVVOTOV.

6) Amogiyete v emagr oo TOKUYAMA BOND FORCE II pe o pétia, tov fAevvoyovo, to d€pua kot
T POvYQL.

- Edv 1o TOKUYAMA BOND FORCE II é\0¢1 o& emogn pe tor patie, EEMAOVETE T PdTior TOAD KOAG pe
VEPO KOl EMKOWVMOVIOTE e 0QBaipioTpo apécns.

-Edv to TOKUYAMA BOND FORCE II éA0et o emagn pe tov Bhevvoydvo, ckovmicte v
ennpealopevn meployf apécwmg Kot EemAVVETE TOAD KOG e vepd petd v ohokANpoon TG
anokatdotaong. Ot emnpealdpeveg meployég nmopet va AevkavBovv amd v Tnén g TpoTeivng, oAl
avti N AevKaven avapévetot vo sEopaviotel evidg 24 wpdv. Edv avty n Aebkavon dev supaviotel
£vVT0G 24 @pdV, EMKOWVOVNOTE OpECHG UE Y1TPO Kat cupBoviedote Tov acBeviy va mpaéet To idto.

- Edv to TOKUYAMA BOND FORCE II é\0¢t e emagn} pe to dépua 1 ta povya, StaPpééte apécng
™mv meploy pe éva PapPait 1 yalo epmotiopév pe aAKoOA).

- KaBodnynote tov acbevii va Eemhiver To otope apéomg Hetd T Siadikacio.

7) Anayopevetan 1 katanoon 1 ewonvor] tov TOKUYAMA BOND FORCE II. H katdmoon 1 ei6mvorn
Umopel vo TpokarEGEL GOPupd TPOVLATIOHO.

8) ' va amo@dyete v akodvoia katdroon tov TOKUYAMA BOND FORCE II, punv to agnvete
avemTipnTo o€ PéEPOG oL To POAVOLY ot acbeveis Kot Ta Tardid.

9) MHN ekbétete to TOKUYAMA BOND FORCE IT 1} tovg atpovg tov 6 youvy oroyae d10tt to
TOKUYAMA BOND FORCE II givon ebgAekto.

10) I'a vae amopidyete T dactavpodpevn poéiovon 1 ) peioon g 16yv0g cvykdAinong, MHN
enavoypnolponoteite Tov avardowo epoppoyia. Kabapilete mv kohotna dtavoung oxorhaoTikd pe
akKkoOAN petd amd kdbe ypnomn.

11) MH ygpnoponoteite to TOKUYAMA BOND FORCE II angvfeiog oy kothoTnTo 6 Gpect yetrviaon
HE TOV TOAQO. TUVIGTATAL 1| TPOGTAGIC TOV TOAPOV HE VOAOTOVOUEPES OVSETEPOV GTPOUATOS 1
vdpo&eidio Tov aoPeotiov.

12) Katd ™ ypion pag Hovades oTomoAlvpIePIGHOD, TPEMEL VO POPLOVVTOL TPOCTUTEVTIKEG UOTIDES
HOTUOV, YOOALE 1) TPOGTUTEVTIKG. YOO 0ve TGO GTUY .

13) Na Qupdote 0t1, OTAV {100 GMOKOTAGTOGT TAPOVOLALEL pnypdtwon and KoKy evbuypaupion mg
ovyKhetong N prypd 0doviev (oi&po, Tpiyipo N xrdmmua), n emdroplopévn omoKaTaoTaon Hropsi va
TOPOVGLAGEL PYUAT®OT) EXvE.

14) MHN avapetyvoete to TOKUYAMA BOND FORCE I pe GAdeg pépkeg primer 1) GUYKOAANTIKGOV.

15) To TOKUYAMA BOND FORCE II mpénet vo agedel va ¢Odoet oe Ogppokpasio dopatiov mpv m
xpNon v £xet amobnkevtel o€ Woyeio.

16) Edv ypnoiponoieite 1o oot S1vopig 6LoKELNG THTOV TEVAS,

- MHN miéCete 1o kovpni 6tav 10 mdpa sivat KAe6To.

- MHN miéCete o kovpmi 6tav 10 phyyog Kortdlet mpog ta mhve.

- MHN kpatdte T cuokev) TOTOL TEVOG dtarydvia 1} oplovTia kKatd Tn dtavopn.

- MH gpnowonotgite ) cuokevl} TOmov mévag angvbeiog 6T 6TOHATIKY KOO T,

- MHN amocuvapporoyeite T cuokev THmoL Tévag.

HIIPOPYAAZEIZ I'TA ®PAPMAKA KAI YAIKA

1) Opropéva vikd kot eappoko (pootatikd vVAkd) avayattiovv ™ cvykoiinen tov TOKUYAMA
BOND FORCE 1I y10. TapateTaévo Ypovikd Sidotnua, okOpa Kot HETE TOV TPOGEKTIKO KAt GYOLACTIKO
kaBopiopud pe vepd. MH XPHEIMOIIOIEITE mpoiévta mov meptéyovv:

- EVYEVOAN,

- drapivn eBoprovyov apyvpov [popraxds tomog: Ag(NH:).F],

- PaVOLEG OTOG TOPUYAOPOPUVOLT, YOLOTUKOAY), GaTVORT,

- yhopovyo apyiko,

- Beukd oidnpo,

- Beuxd apyiio,

- emveppiv.

2) To TOKUYAMA BOND FORCE II dgv cuykoAAdtar otnv 0doviiki Sopr apuéong HeTd v epapuoyh
VMKGOV OV TEPLEYOVV:

- vepo&eidio Tov v3poydvov (oxydol),

- VIoYAOPLOSES VATPLO,

ZUVIGTOVHE VO AMOPEVYETE TN YPNOT AVTAOV TOV VAKOV KOTE TNV NUEPE TNG GLYKOAANGNG, OGTOGO AVTH ToL

VMKG popovv va ypnotponombovv yio Oepomeio piiikod cwinve, kabdg 1 avactok| mov npokaieitat and

vt Toe VAKE cuvnBog eEatpileTan eviog TEVTE NUEPHV.

HoYAAEH
1) ®vrdooete to TOKUYAMA BOND FORCE II o¢ Bgppokpocio and 0 éog 25°C (32 éwg 77°F). H

@OAaEN VIO akoTdAinieg cvvOfikes O enttayvel v amodounon oo TOKUYAMA BOND FORCE IL

2) EGv dev mpokettat vo ypnoyonomBel yio mapatetapévn ypoviky mepiodo, QUAGETE T0 o€ dpocepod,
GKOTEWVO PEPOG.

3) dvrdooete pakpLd amd OeppotTTa, Apeco NAOKO Qog, omviNpeg Kat yopvég AOYES.

4) MHN 1o ypnowonoteite petd mv nuepopnvie ANENG mov vIOSEKVIETUL 6TH PLEAN/cVoKEVOGTN.

EATIOPPIYH

Aypnoonointo TOKUYAMA BOND FORCE II npénet va amoppo@dtat g adpavég amoppoenikd VAIKO,

oneg yala M BopuPaxt, Kot ve anoppinTeTal GUUPMVO PHE TOVG TOTIKOVG KAVOVIGHOVG.

HEKAINIKEX AIAAIKAXIEX

1. KaOapiopog

KobOapiote oxohaotikd ty emeavela Tov Soviiod pe ehaoTIKo KomeAhoeldég kot maota ympig Oop1o, Kt

o1 GuVEELL EETAOVETE [IE VEPO.

2. Amopbveon

O haoTIKOG amOpOVOTPAG £ival N TPOTIHMOUEVN PED0SOG amopdvmeng.

TMapaoksvi} TS KOWLOTNTUG

[Mapaokevdote ™y koo ta kot Eemhdvete pe vepod. [pochiote hofotunoeig ota Oplo g adapavtivig

TOV TapackevdV Tov Tpocdiny (opdda 111, IV, V), kabdg kot toéoetdn Pabpa oto dpla Tmv TapacKEL®OY

Tov omeBiov (opdda I, IT). Ot hodotpnosig kat ta to&oedn Pabpa Ponbodv oty e&dheryn tmv

optofetioemv petad TV oplev TG KOIAOTNTAS KOl TG AMOKATAGTAONS, PedTidvovTag £T61 TOGO TV

aebnTikn 660 Kot T GVYKPATNO).

- Edv vrapyel emodvein cuykdAAnong mov mepthapfaverl Gronn adapavtivi, EQapuocTe adpPOTOmTIKO
Topdyovta 6TV Gromn adopovtivn.

- Xy wepintoon tev emdlopldoemv mopoehdvng/civieng pntivig, tpaydvete TV emeaveln pe epéla
1 KOVO SLONAVTIOV Y100 VO TPOETOWAGETE TV TEPLOYT] Y10 GUYKOAANGT" EQUPHOGTE POOPOPIKS 0ED Yo
Kabaplopod: EemAOVETE GYOLUOTIKG e VEPO® GTEYVOGTE TANPWOS pE aépa Kot emeepyacteite pe Evav
avTdpactipio 6VCEVENG GLLAVIOL GOLPMVE LIE TIG AVTIGTOLES 0ONYiES TOV KOTAGKEVAGTY).

Ztéyvopo

ZTeyvOCTE TV KOIAOTNTO LE GTUIMON 1 AePOGHPIYYQL.

- MHN agudatdvete to Loviavo dovtt. H apuddtoon prmopei va 0dnynoet o€ peteyyelpntiky evacnoio.

- Ot ovoieg mov mapatiBeviar Tapakdt® avoyotilovy TOV TOAVUEPIGHO KOl TPEMEL VO APAIPOOVTOL IO
™V 0dovTiky empdaveta kaOapilovrog 6XOAACTIKG TV 080VTIKY EMQAVELR LE GAKOOAN, KITPKO 0&D, 1
HE TNV £QUPLOYN POSPOPIKoD 0EE0G Y10 2 £0G 3 SEVTEPOAETTO TPV TNV EQUPLOYN:

1) Négpog hadiov amd ™ yeipohafn,

2) Zighog, aipa kot eEidpoduata.

TIpootacia Tov TOLPOD

TIpénet va ypnoomomBei va valoiovopepes ovdETEPoy GTPOUATOS 1) LEPOEEISIO Tov acPeotiov edv n

kokomta Ppioketar oe dpeon yerrvioon pe tov tohed. MH XPHEIMOIIOIEITE YAIKA ME BAXH

EYTENOAH yuw v mpoctasio 1ov moApoD, kaddg avtd to vAtkd 0o avoyotticovuy Tov ToAVHEPIGHO TOV

TOKUYAMA BOND FORCE II.

. Atavopn
6-1. Movodoon

Avoi&te GUGTPEPOVTOG TOV TEPLEKTN TNG HOVOIOGNG Kot BuBicTe TOV avaOOIHO EQUPLOYEQ.

- Otav avoiyete o ndpo, PePaiwbdeite 6Tt emainOedouTe T0 EMAVE KoL TO KATO LEPOG TOV MEPLEKTI.

-TMo va amo@oyete ) dl06TaVPOOUEVT HOAVDVEY, KV ETAVOYPNOLHOTOLEITE TO VAIKO o0& GAhovg
acOeveic.

6-2. diéin

Avoi&te ™ Q1aAn apaipdvtag o Tdpa kot dtaveipete pia § dVo oTayOVEG GLYKOAANTIKOD GTNV

KOLOTNTA Slavopnc. ANES®S HETE TN Stovop), ENAvVATOTODETGTE EPUNTIKA TO MUK THG PLAANG.

- BefawwbBeite 6t kpatdte ™ guikn too TOKUYAMA BOND FORCE II katakopuga kotd ) dtevop.
Mnv kpatdte T QGAN draydvia 1 oplovtia kotd T Stavour avtd Ba puropovoe va mpokarécet
avTiGTPOPT POT) TOV GUYKOAANTIKOV HEGE GTO PUYYOG KO EMUOAVVGT] TOL.

- ZKoVTGTE TO TEPIGGL0 GLYKOAANTIKO 0d TO (kPO TOL PHYYOLG TPV TO KAEIGILO.

6-3. ZvoKeLn TOTOV TEVOG

Avoi&te ) cvoKeELT) TOTOV TEVAG APAULPOVTOG TO TAOUO EVE TO TOUN KOLTALEL TPOG TO TAVD Kot

Saveipete pio 1) 800 oTaydVEG GLYKOAANTIKOD HEGE STV KOLOTNTA SLAVOUNG KPOTAOVTOG T1) GUOKEVT

TOTOV TEVOG KATAKOPLPX Kot wECoVTag To Kovunmi enavarapfovopeve péypt va apyicet vo péet

cvykoAN TS (3 1 2 miéoelg, * Avtd e€apratat omd to mdg mECeTan T0 Kovpmi kot ™ 0éon oY omoia

KPOTIETAL ] GLOKEVT) TUMOV TEVHG). ApEcmg HETE T dravopt, ETaVOTOTODETHOTE EPUNTIKE TO TDUO TG

GUGKELT|G TOTTOV TEVOG.

- Bearowbeite 0TL Kpatdte T GLOKEVY THTOL MEVOG KATAKOPLOA KaTd T1) dravour. Mnv kpatdte
GVOKELT TOTOL TEVOG dtaydvia 1 opiovtia Katd ) dwavoun: avtd Oa propodce va mpokarécet
avTioTPOQN POT) TOV GUYKOAANTIKOY HEGE GTO PUYYOG KO EMUOAVVGT] TOL.

- ZkoumioTe 10 TEPIGE10 GLYKOAANTIKG a7td TO GKPO TOL PHYYOVG TPV TO KAEIGLHO.
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MNGg va avoigete kai va kAsioete  MEvSeiktng
TN OUOKEUR TUTTOU TTévVag

Puoyxog

KkAgioIpo avolypa

&

Maupn ypapun H ouokeur TUTou
Trévag eival
OXEDOV KevR.
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Koupi ;B—/
Evdeikmng:
O gvdeikTng EMTPENEL GTOVG YPNOTEG V. TAPAKOLOVOOVY TNV VIOAEMTOUEVT TOGOTNTO GUYKOAANTIKOD.
H podpn ypapp petakwveitar tinoiéotepa oto E onog petdvetot 1 mosdtnto tov vikod. Otav n
ypopp TAinctdlet oto “E”, autd vmodeikvoeL 6Tt 1) GVGKELT) TOTOL TEVaG givat oYEdOV Kevr). Avty dev
eivar o axpiBig £VAEIEN, oAG Hovo (e EKTIENGT TV VIOAETOHEVOD VAIKOD.

- Egappoyiy

Xpnowonoldvtog tov epoppoyéa piag xpnong, epappdéote TOKUYAMA BOND FORCE II oty

empaveL TPOG GLYKOAANON Kot Teptpévete Yo 10 devteporenta 1} TePLGGOTEPO.

- Awwogpariote 61t to TOKUYAMA BOND FORCE II koAvmtet 6heg TG empAaveleg Omov mpoKetton vou
epappootel  oOVOe ptiviy.

- IIpoctatéyte 10 SLOVEUNUEVO GUYKOAANTIKG KOl TOV EIGAYUEVO EQAPLOYEX OO TOV QOTIGHO TOV
TEPIPAALOVTOG TPV TNV EQUPLOYN YPNCIUOTOIDOVTAG P10l TAGKO ATOKAEIGHOD POTOG.

Movodoon: S1TnPioTE TOV EPUPLOYEN HEGE GTOV TEPIEKTI] LLOVOIOOTG.

D161, GLGKELT) TOTOV TEVOG: YPTCIHOTONOTE TAGKO ATOKAEIGHOD QOTOS.

- OhokINphGTE TV EQAPHOYT EVTOG 5 Aemtdv petd ) dravopn 51611 to TOKUYAMA BOND FORCE II
TMEPLEYEL TTNTIKT GAKOOAT.

- Ilpocééte va unv agficete to nepicoro TOKUYAMA BOND FORCE II va tpé€et oty vroovkikiy
neployn. Eav to TOKUYAMA BOND FORCE II tpéet 6V vmoovAikn) mepioyy, EEMLOVETE GYOMGTIKG
K0l GTEYVAOOTE TNV TEPLOYN.

-Eav n emgaveia ovykdrinong mepthapfdvel kepapikd vk, mopcseiavn 1| covhetn pntivn,
TPOETOUACTE TNV EMPAVELD GOUPOVO HE TIG KATAAANAeEG Sradikaoieg mpv TNV £Qapuoy TOL
TOKUYAMA BOND FORCE II.

. Zréyvopa pe aépa

Xpnoonotdvtag cOpyyo afpa/vepol ameihaypévny and Elota, epupproote N0 peda aépe GLVELDS

omv empaveio tov TOKUYAMA BOND FORCE II péypt to pevoto TOKUYAMA BOND FORCE II va

mopopével oty 8o 0éon yopig va Kiveitar (cuvipbog yio 5 dgvtepdrenta). Xpnoyponojote

AVEPPOPNTIPOL KEVOD Y10l VOL AMOTPEYETE TO TITGIAIGILN TOV GUYKOAANTIKOD.

- Ze mepintoon toyaiov mroticpatog, pmopet va mpokindei Aedkavon tov 16tov 1 mbaviy aldepyikn
avtidpaon.

- EGv 10 6uykoAMTIkd Mpvacet 6Tov mubuéva g Koot Tag 1 6Ty yovio petadd Tov ToydHaTog TG
KOMLOTNTOG KOl TNG EMPAVELNS TOV SOVTION Kot £ivat TOAD mard Yo VoL To AETTOVETE HE 0EPT, GTUIOOTE
™V TEPIOCELD PE VAV KUVOUPLO AVOADGIHO EQUPHOYER TPV THY EPAPLOYT N0V PEDUATOG OEPT.

- Eav oighog, aipa 1 GAha vypd empoAdvouy To eQaprocévo GUYKOAANTIKG, EEmAUVETE GYOAGTIKG TNV
KOLOTNTO PE VEPO, GTEYVAGTE KOl EPAPUOCTE EK VEOU GLYKOAANTIKO.

-Mnv Eemhévete 1O TOTODETNUEVO GUYKOAANTIKO e VEPO EKTOG OO TNV TEPITTOGN AKOVOLUG
EMUOAVVONG.

. DOTOTOMPEPIGPOG

Dotomorvpepiote v empavel yio 10 devtepOrenta 1| TEPIGGOTEPO, STNPOVTOG TO GKPO TNG Avyving

TOAVUEPIGHOD EVTOS oG amdotaong 2 mm and v empdveta. Eqv 1 kotkdmta ivor mokd peydin 1 to

GKPO EKTOUTNG PWTOS EIVOL TOAD UTOUUKPVGHEVO (T.). £YYOG-paonTiki-anw [MOD]), Stmpéote v

TEPLOYN OE TUHATO KO QOTOTOAVUEPIGTE KADE TUNHO EEXOPIOTA.

- EmBepardote 611 1 povado potomorvuepiopod éxet emapkn évraon (>300 mW/cm?) mpwv ) ypiion.
INUELDOTE OTL T YPNOT PAYICHEVOL 03170V pOTOG Ot PEIDOEL TNV EVTaoT).

10. ®oTtomoivpepiiopevn oovleTy pytivn

[Ipaypatomoiote TV anokatdotaon pe potonolvpueptiopevn obvhetn pntivy cOppova pe Tig

avtioToyeg 0dNyieg TOL KUTUCKEVOOTY.

H obvOetn pnrivn mpémet va @vipiotel kat va yoaoTet.

- Otav tomobetovvtan oty Koot cVVOETEG pTiveg SITAOD TOAVUEPIGHOY, TO TPATO GTPMUA TPETEL
VO QOTOTOAVUEPIOTEL YPNCIHOTOLDVTUS TELVIKT SLUCTPOUATOONG.

- Mn ypnowonoteite avtomoivpepilopeveg cOvOeTeg pNTiveg 6TV TEPITTOON OWTI], JOTL TO HOVOUEPES
pocpoptkov 0&fog mov mepiéyetor 6to TOKUYAMA BOND FORCE II propei va mapepfindei otov
TOAUEPIGHO TOV AVTOTOAVUEPILOEVOV PNTIVAOV, 03NYHOVTOG 6TV TPOMPN 0oKOAANGT) TOVG.
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O ypNog N/kat 0 0cevig Tpénel va avapépet Kabe cofapd TEPIGTATIKG TOL EEL TPOKOYEL GE GXECT HE TO
TPOTIOV GTOV KATAGKELAGT KoL TNV appodiar apyi} ToV KPATovg HEAOVG GTO 0TOT0 Eivat EYKATESTNEVOS O
ApHo™G 1Y/Kat 0 acBeviic.

THMANTIKH ZHMEIQZH: O katackevaotiig dev vbvverat yia {npd 1 tpavpoticpd mov mpokiionke
and oKatdAAnin xpnon avtod Tov TPoidvTog. Amoterel TposwmKY £vOVVY TOL YPNoTN Vo SlacPaAicst OTL
TO TPOIOV eivar KATAAANLO Y10l (Lot GUYKEKPLUEVT EQUPLOYT TPV TN xprion. Ot Tpodioypapég VIOKEVTAL GE
aldhayég yopic mpogidomoinon. Otav akrdgovv ot Tpodiaypagis Tov mPoidvTog, ot 0dnyieg kat ot
TPOPLAAEELG EVIEYETAL VO 0ALGEOLY Emiong.
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Prima dell’uso leggere tutte le informazioni, le avvertenze e le note informative.

EDESCRIZIONE DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI GENERALI

.TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ un sistema adesivo smalto-dentinale monocomponente,
automordenzante, fotopolimerizzabile, a rilascio di fluoro e applicabile in un solo passaggio, con
eccellenti proprieta adesive ed eccellente integrita marginale a smalto e dentina fresati/non fresati, che
non richiede fasi separate di mordenzatura o applicazione di primer se utilizzato in abbinamento a
materiali compositi fotopolimerizzabili o a indurimento duale. La sua eccellente integrita marginale allo
smalto non fresato favorisce i restauri estetici.

. Per la fotopolimerizzazione di TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ possibile utilizzare una lampada
fotopolimerizzabile avente lunghezza d’onda nel range del canforochinone (CQ) (picco: 470 nm, spettro:
da 400 a 500 nm).

. TOKUYAMA BOND FORCE II contiene acido fosforico monomero, bisfenolo A di (2-idrossi propossi)
dimetacrilato (Bis-GMA), trietilene glicole dimetacrilato, 2-idrossietile metacrilato (HEMA),
canforochinone , alcool ¢ acqua depurata. I livello pH immediatamente dopo I’erogazione ¢ di circa 2,8.

4. TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ disponibile nei seguenti formati: Bottle, Pen-Type e Unit Dose. Per

verificare la disponibilita,rivolgersi al proprio distributore.

INDICAZIONI

Adesione di composito fotopolimerizzabile o a indurimento duale a:

- smalto fresato/non fresato,

- dentina fresata/non fresata,

- riparazione in situ di protesi in ceramica fratturata o composito fratturato.

B CONTROINDICAZIONI

TOKUYAMA BOND FORCE II contiene monomeri metacrilici, solventi organici e acidi. NON utilizzare

TOKUYAMA BOND FORCE II su pazienti allergici o ipersensibili ai monomeri metacrilici, ai relativi

monomeri, ai solventi organici ¢ agli acidi.

HPRECAUZIONI

1) NON utilizzare TOKUYAMA BOND FORCE II per usi diversi da quelli specificati nelle presenti
istruzioni. Utilizzare TOKUYAMA BOND FORCE II esclusivamente secondo quanto qui indicato.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ destinato alla vendita e all’uso esclusivo di utilizzatori professionisti
abilitati in ambito dentale. Non puo essere venduto, né utilizzato da parte di professionisti operanti in
ambito non dentale.

3) NON utilizzare TOKUYAMA BOND FORCE II se i sigilli di sicurezza sono rotti o sembrano
manomessi.

4) In presenza di reazione allergica o di ipersensibilita causata da TOKUYAMA BOND FORCE II,
interromperne immediatamente I’applicazione.

5) Durante I’'uso di TOKUYAMA BOND FORCE II si raccomanda di usare sempre guanti da laboratorio (in
plastica, vinile o lattice) in modo da evitare eventuali reazioni allergiche causate dai monomeri
metacrilati. Alcune sostanze/materiali possono penetrare attraverso i guanti. In caso di contatto tra
TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ i guanti, toglierli e lavare accuratamente le mani con acqua al piu
presto.

6) Evitare il contatto di TOKUYAMA BOND FORCE II con occhi, mucose, cute e abiti.

- In caso di contatto di TOKUYAMA BOND FORCE II con gli occhi, sciacquare accuratamente con
acqua e rivolgersi immediatamente a un oftalmologo.

- In caso di contatto di TOKUYAMA BOND FORCE II con le mucose, pulire - la parte colpita e
sciacquare accuratamente con acqua dopo il restauro. Le aree colpite possono sbiancare per effetto
della coagulazione proteica, ma tale condizione in genere scompare entro 24 ore. In caso contrario,
rivolgersi immediatamente a un medico e informarne il paziente.

- In caso di contatto di TOKUYAMA BOND FORCE II con la cute o gli abiti, pulire immediatamente la
zona interessata con un batuffolo di cotone o una garza imbevuta d’alcool.

- Comunicare al paziente di sciacquare immediatamente la bocca dopo il trattamento.

7) Non ingerire o aspirare TOKUYAMA BOND FORCE II. L’ingestione o I’aspirazione possono causare
gravi lesioni.

8) Non lasciare TOKUYAMA BOND FORCE II incustodito alla portata di pazienti o di bambini per
evitarne I’ingestione accidentale.

9) NON esporre a fiamme vive TOKUYAMA BOND FORCE 1I o i suoi vapori, poiché il prodotto &
inflammabile.

10) Per evitare eventuali contaminazioni crociate o di pregiudicare i valori di adesione, NON riutilizzare
I’applicatore monouso incluso nella confezione di TOKUYAMA BOND FORCE II. Dopo ogni uso,
pulire accuratamente 1’erogatore con alcol.

11) NON usare TOKUYAMA BOND FORCE II direttamente su cavita con esposizione della polpa dentale.
Prima di applicare I’adesivo si consiglia di applicare un rivestimento vetroionomerico o idrossido di
calcio.

12) Se si utilizza un’unita di fotopolimerizzazione, si raccomanda di usare sempre visiere, occhiali o lenti
protettivi.

13) Se la causa di frattura del restauro ¢ riconducibile a una malocclusione o bruxismo (tendenza a serrare,
digrignare -i denti), il restauro riparato potrebbe rovinarsi nuovamente.

14) NON mischiare TOKUYAMA BOND FORCE II con primer o adesivi di altre marche.

15) Se TOKUYAMA BOND FORCE II viene conservato in frigorifero, prima dell’uso occorre portarlo a
temperatura ambiente e agitarlo.

16) Se si utilizza il formato Pen-Type:

- NON premere il pulsante quando il cappuccio ¢ chiuso.

- NON premere il pulsante quando 1’ugello ¢ rivolto verso I’alto.

- NON tenere il Pen in posizione diagonale o orizzontale durante I’erogazione.

- NON usare il Pen direttamente nella cavita orale.

- NON smontare il Pen.

HPRECAUZIONI RELATIVE A MEDICINALI E MATERIALI

1) Alcuni materiali ¢ medicinali (materiali emostatici) pregiudicano a lungo I’adesione di TOKUYAMA

BOND FORCE II anche dopo una meticolosa pulizia con acqua.NON USARE prodotti contenenti:

- eugenolo,

- diammina fluoruro di argento [formula molecolare: Ag(NH;),F],

- fenoli, quali paraclorofenolo, guaiacolo, fenolo,

- cloruro d’alluminio,

- solfato ferrico,

- solfato d’alluminio,

- epinefrina.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II non aderisce alla struttura dentale subito dopo 1’applicazione di

materiali contenenti:

- perossido di idrogeno (oxydol),

- ipoclorito di sodio

11 giorno in cui si procede con la ricostruzione/otturazione, si consiglia di evitare 1’uso di tali materiali. E”

consigliabile utilizzare TOKUYAMA BOND FORCE II dopo 5 giorni dall’utilizzo di tali materiali.

I CONSERVAZIONE

1) Conservare TOKUYAMA BOND FORCE II a una temperatura compresa fra 0 ¢ 25 °C (32 ¢ 77 °F). La
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conservazione in condizioni non idonee accelera il processo di degradazione di TOKUYAMA BOND
FORCE II.
2) Se non viene usato per periodi di tempo prolungati, conservarlo al buio in un luogo fresco.
3) Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, scintille e fiamme libere.
4) NON utilizzare dopo la data di scadenza indicata sul flacone/confezione.
ESMALTIMENTO
Si raccomanda di assorbire ’adesivo TOKUYAMA BOND FORCE II non utilizzato con un materiale
assorbente inerte, ad esempio una garza o cotone, e smaltirlo in conformita ai regolamenti locali.

HPROCEDURE CLINICHE

1. Pulizia

Pulire accuratamente la superficie del dente con una coppetta in gomma ¢ una pasta
. Isolamento

11 miglior metodo di isolamento ¢ la diga in lattice.
. Preparazione della cavita

Preparare la cavita e sciacquare con acqua. Praticare un bisello sui margini dello smalto delle preparazioni

anteriori (classe III, IV, V), nonché un chamfer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II),

poiché biselli e chamfer sono d’aiuto nell’eliminazione della linea di demarcazione tra i margini cavitari e

il restauro, migliorando cosi sia I’aspetto estetico che la ritenzione.

- Se la superficie di adesione interessa anche dello smalto non fresato, applicare su quest’ultimo un agente
mordenzante.

- In caso di riparazioni su porcellana/composito, irruvidire la superficie con una fresa o una punta
diamantata per preparare ’area all’adesione; applicare acido fosforico per la pulizia, sciacquare
accuratamente con acqua, asciugare a fondo con aria e trattare con agente silano, attenendosi alle
istruzioni del produttore.

4. Asciugatura

Asciugare la cavita utilizzando una tecnica “blotting™ o una siringa piena d’aria.

- NON essiccare il dente vitale. L’essiccazione puo causare sensibilita post-operatoria.

- Le sostanze elencate di seguito , che pregiudicano 1’adesione, devono essere eliminate dalla superficie
dentale mediante pulizia accurata con alcool, acido citrico o ’applicazione di acido fosforico per 2-3
secondi prima dell’applicazione:

1) Nebulizzazione contaminata con I’olio del manipolo,

2) Saliva, sangue ed essudato.
. Protezione della polpa dentale

Se la cavita dentale si trova nelle immediate vicinanze della polpa, si raccomanda di applicare un

rivestimento vetroionomerico o idrossido di calcio. NON USARE MATERIALI A BASE DI EUGENOLO
per proteggere la polpa, poiché tali materiali inibiscono la polimerizzazione di TOKUYAMA BOND
FORCE II.
6. Erogazione

6-1. Unit Dose

Aprire e ruotare il contenitore della dose unitaria e immergere I’applicatore monouso.

- Quando si apre il cappuccio, controllare la parte superiore e inferiore del recipiente.

- Per evitare infezioni incrociate, non riutilizzare il materiale su altri pazienti.

6-2. Bottle

Prima di aprire il cappuccio del flacone agitare abbondantemente, erogare una o due gocce di adesivo

sul pozzetto di erogazione. Chiudere bene il cappuccio subito dopo I’erogazione.

- Durante 1’erogazione accertarsi di tenere il flacone di TOKUYAMA BOND FORCE II in posizione
verticale. Non tenere il flacone in diagonale o in orizzontale durante I’applicazione, in quanto I’adesivo
potrebbe rifluire indietro nell’ugello ¢ contaminarsi.

- Prima di chiudere, eliminare I’adesivo in eccesso dalla punta dell’ugello.

6-3. Pen-Type

Aprire la penna togliendo il cappuccio rivolto verso 1’alto. Distribuire una o due gocce di adesivo sul

pozzetto di erogazione, tenendo la penna verticalmente e premere ripetutamente ( 3 o 2 volte) sul

pulsante, fino a quando 1’adesivo non comincia a fluire . Subito dopo I’applicazione, apporre di nuovo il

cappuccio chiudendolo bene.

- Accertarsi di tenere il Pen in posizione verticale durante 1’erogazione. Non tenere il Pen in posizione
diagonale o orizzontale durante 1’erogazione; Questo pud causare un riflusso dell’adesivo nell’ugello
con conseguente possibile contaminazione.

- Prima di chiudere, eliminare 1’adesivo in eccesso dalla punta dell ugello
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Indicator:
L’indicatore consente di verificare la quantita di adesivo rimanente. Man mano che la linea nera si
sposta verso la E la quantita di prodotto diminuisce. Quando la linea ¢ vicina alla “E”, significa che il
Pen ¢ quasi vuoto. Non si tratta di una misurazione esatta ma solo di un’indicazione del prodotto
rimanente.

7. Applicazione

Usando I’applicatore monouso, strofinare TOKUYAMA BOND FORCE II alle pareti della cavita

coprendo sia lo smalto che la dentina, e attendere per 10 secondi o piu.

- Accertarsi di avere distribuito TOKUYAMA BOND FORCE II su tutte le superfici in cui verra applicata
la resina composita.

- Proteggere I’adesivo erogato e I’applicatore dalla luce ambiente prima dell’applicazione.

Unitdose: tenere I’applicatore nel recipiente della dose unitaria.
Bottle, Pen: utilizzare una piastra foto-bloccante.

- Completare I’applicazione entro 5 minuti dall’erogazione poiché TOKUYAMA BOND FORCE II
contiene alcool volatile.

- Prestare attenzione a che I’eccesso di TOKUYAMA BOND FORCE II non fluisca nell’area
subgengivale. Se TOKUYAMA BOND FORCE II fluisce nell’area subgengivale, sciacquare
accuratamente la zona interessata, asciugarla e ripetere 1’applicazione.

- Se la superficie di adesione comprende ceramica o materiale composito, prima di applicare TOKYAMA
BOND FORCE II preparare la superficie da trattare secondo le procedure opportune.

8. Asciugatura con aria

Mediante una siringa aria/acqua senza oli, applicare di continuo un leggero getto d’aria sulla superficie

trattata fino a quando il TOKUYAMA BOND FORCE II semiliquido non rimane nella stessa posizione

senza muoversi (generalmente dopo 5 secondi). Utilizzare un aspiratore per evitare la formazione di

schizzi di adesivo.

- Se accidentalmente si verifica uno schizzo, cio pud causare lo sbiancamento dei tessuti o possibili
reazioni allergiche.

- Se I’adesivo si accumula sul fondo della cavita o sull’angolo della preparazione, formando uno strato
troppo spesso per il getto di aria leggero, tamponare 1’eccesso di adesivo con un applicatore monouso
asciutto, prima di applicare un getto di aria leggero.

- Se I’adesivo applicato viene contaminato da saliva, sangue o altri fluidi, sciacquare accuratamente la
cavita con acqua, asciugare e applicare nuovamente 1’adesivo.

- Non sciacquare 1’adesivo applicato a meno che non vi sia stata una contaminazione involontaria.

9. Fotopolimerizzazione

Fotopolimerizzare la superficie per 10 secondi o piu, tenendo la punta a una distanza di 2 mm dalla

superficie stessa. Se la cavita € troppo grande (ad es. M.O.D.), dividere I’area in segmenti ed eseguire la

fotopolimerizzazione su ciascun segmento.

- Prima dell’uso, verificare che I’unita di fotopolimerizzazione sia di intensita sufficiente (>300 mW/
cm?2). Si segnala che 'uso di un puntale incrinato riduce I’intensita.

10. Composito fotopolimerizzabile

Eseguire il restauro con resina composita fotopolimerizzabile secondo le istruzioni del produttore. Si

raccomanda di rifinire e lucidare accuratamente la resina composita.

- Se si inseriscono in una cavita resine composite a indurimento duale, si consiglia di fotopolimerizzare il
primo incremento e poi procedere con la tecnica incrementale.

- Non utilizzare resine composite autoindurenti poiché I’acido fosforico monomero contenuto nel
TOKUYAMA BOND FORCE II puo interferire con la polimerizzazione di tali resine, causandone il
distacco prematuro.

L’utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al
dispositivo al fabbricante e all’autorita competente dello Stato Membro in cui I'utente e/o il paziente
risiedono.

NOTE IMPORTANTTI: II produttore del TOKUYAMA BOND FORCE II non ¢ responsabile di danni o
lesioni causate dall’uso improprio di questo prodotto. Rientra nella personale responsabilita dell’utilizzatore
assicurarsi, prima dell’uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo di applicazione prevista.

Le specifiche del TOKUYAMA BOND FORCE II sono soggette a modifiche senza preavviso. La variazione
delle specifiche del prodotto puo comportare anche la modifica delle istruzioni e delle precauzioni d’uso.
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Antes de usar leia atentamente todas as informagdes, precaugdes, e notas.

M Descriciio do produto e informagio geral

1 TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ um sistema adesivo auto-condicionante, fotopolimerizavel, de
componente Unica com 6ptima manipulagdo, propriedades adesivas e excelente integridade marginal
relativamente ao esmalte preparado/ndo preparado e dentina quando usado em combinagdo com resinas
compostas de foto ou dupla polimerizagao.

2 O fotopolimerizador a ser usado deve ter o comprimento de onda da camphorquinonas (CQ) (pico 470nm,
espectro 400-500nm) para polimerizar o TOKUYAMA BOND FORCE II.

3 TOKUYAMA BOND FORCE II contém mondmeros de acido fosforico, Bisfenol A di (2-hidroxi propoxi)
dimetacrilato (Bis-GMA), Trietileno glicol dimetacrilato, 2 Hidroxietil metacrilato (HEMA),
Canforoquinona, alcool ¢ agua purificada. O nivel de ph imediatamente ap6s a dispensa ¢ de
aproximadamente 2.8.

4 0 TOKUYAMA BOND FORCE II estd disponivel em trés apresentagdes diferentes, frasco, caneta ¢
unidoses. Confirme a disponibilidade com o distribuidor local.

MIndicacdes:

Adesio de compositos defoto/dupla polimerizagdo a:

- Esmalte preparado/nao preparado;

- Dentina preparada/ndo preparada;

- Reparagdo de compdsito/porcelana.

HContra-indicacdes

TOKUYAMA BOND FORCE II contém monomeros de metacrilato, solventes orgénicos e acidos. Nao usar

TOKUYAMA BOND FORCE II em pacientes com alergia ou hipersensibilidade aos monémeros de

metacrilato ou relacionados, solventes organicos ou acidos.

W Precaucdes
1) Nao use TOKUYAMA BOND FORCE II para quaisquer outros propdsitos sem ser os indicados.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II esta concebido para venda ou utilizagdo por profissionais de satide oral
licenciados. TOKUYAMA BOND FORCE II ndo deve ser utilizado por outros profissionais que ndo os
de satde oral.

3) Nao use TOKUYAMA BOND FORCE II se o selo de seguranga estiver rasgado ou parega danificado.

4) Se TOKUYAMA BOND FORCE II causar alguma reagdo alérgica ou hipersensibilidade descontinuar o
seu uso imediatamente.

5) Use luvas de protec¢do (plastico, vinil ou latex) para evitar a possibilidade de reagdes alérgicas com os
monoémeros de metacrilato. Nota: Certas substancias/materiais podem penetrar nas luvas de protecao
comuns. Em caso de contacto com TOKUYAMA BOND FORCE II remover ¢ eliminar as luvas e lavar
abundantemente com agua e o mais depressa possivel.

6) Evite o contacto de TOKUYAMA BOND FORCE II com os olhos, mucosa, pele e roupa.

- Se 0o TOKUYAMA BOND FORCE II entrar em contacto com os olhos, lave-os abundantemente com
agua e contacte um oftalmologista assim que possivel.

- Se 0 TOKUYAMA BOND FORCE II entrar em contacto com a mucosa, limpe imediatamente a area
afectada ¢ apos a restauragdo estar concluida, lave com agua. As édreas afectadas podem ficar
esbranquigadas devido as proteinas de coagulagdo, alteragdo essa que deve passar ao fim de 24h, se
ndo se registarem melhorias ao fim desse tempo deve contactar o médico assistente ¢ o paciente devera
ser avisado.

- Se 0 TOKUYAMA BOND FORCE II entrar em contacto com a roupa ou com a pele deve saturar a
area com um cotonete/compressa embebida em alcool.

- O paciente deve ser instruido a bochechar imediatamente ap6s o procedimento.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II ndo deve ser ingerido ou aspirado. A ingestdo ou aspiragdo pode
provocar lesdes graves.

8) Para evitar a ingestdo acidental ndo deixe TOKUYAMA BOND FORCE II ao alcance de pacientes,
criangas ou adultos sem supervisao.

9) Néao exponha TOKUYAMA BOND FORCE II ou os seus vapores a uma chama exposta uma vez que
TOKUYAMA BOND FORCE II ¢ altamente inflamavel.

10) Para evitar a infegdo cruzada ou a diminuigéo das forgas adesivas, nao reutilize o aplicador descartavel.
Limpe cuidadosamente o dispensador apos cada utilizagao.

11) Nao use TOKUYAMA BOND FORCE II directamente na cavidade se esta estiver muito proxima da
polpa. Esta aconselhada a protegdo pulpar com revestimento da cavidade com iondémero de vidro ou
hidroxido de célcio.

12) Deve-se usar 6culos de prote¢do ou viseiras aquando a utilizagao de um fotopolimerizador.

13) Tenha em aten¢do que quando uma restauragdo fractura por ma oclusdo ou bruxismo (céntrico,
excéntrico, tapping), a restauragdo reparada pode fraturar novamente.

14) Nao misture TOKUYAMA BOND FORCE II com primers ou adesivos de outras marcas.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II deve estar a temperatura ambiente quando utilizado.

16) Quando utiliza o sistema dispensador em caneta:

- Nao carregue no botao se a caneta estiver com a tampa.

- Nio carregue no botéo se o bocal estiver voltado para cima.

- Nao pegar na caneta na horizontal ou diagonal durante a utilizagéo.

- Nao use a caneta diretamente na cavidade oral.

- Nio desmonte a caneta.

W Precaucdes com medicamentos e materiais

1) Alguns materiais ¢ medicamentos (hemostaticos) inibem a adesio de TOKUYAMA BOND FORCE 1II
por um periodo prolongado mesmo apds uma limpeza meticulosa com agua. Nao use produtos que
contenham:

- Eugenol

- Fluoreto de prata diaminado

- Fenois como paraclorofenol, guaiacol e fenol

- Cloreto de aluminio

- Sulfato férrico

- Sulfato de aluminio,

- Epinefrina

2) TOKUYAMA BOND FORCE II ndo adere a estrutura dentaria imediatamente apos a aplicagdo de
materiais que contenham:

- Peroxido de hidrogénio (oxidol)

- Hipoclorito de sédio

Aconselhamos a ndo utilizagdo destes materiais no dia da cimentagdo, embora estes materiais possam ser

utilizados no decorrer do tratamento endodontico, a inibi¢do causada por estes normalmente desaparece ao

fim de alguns dias.

MArmazenamento

1) Armazene TOKUYAMA BOND FORCE II a uma temperatura entre 0 a 25 °C (32 a 77 °F).

Armazenamento em condi¢des inadequadas ird acelerar a degradagdo do TOKUYAMA BOND FORCE

2) Se ndo usar por periodos prolongados armazene em locar fresco e escuro

3) Mantenha longe do calor, exposigdo solar directa, faiscas e chamas.

4) Nio utilize ap6s a data de validade indicada no frasco/embalagem.

HElimina¢io
Quando ndo utilizado o liquido deve ser descartado para uma compressa, algoddo ou qualquer material
absorvente e eliminado de acordo com as regulagdes locais.
M Procedimentos clinicos
1. Limpeza:
Limpe cuidadosamente a superficie dentéria com uma taga de borracha e uma pasta sem fluor, depois
passe por agua.
2. Isolamento
O dique de borrachada ¢ o método preferencial de isolamento.
3. Preparacio da cavidade

Prepare a cavidade ¢ passe por agua. Acrescente um bisel nas margens de esmalte em preparagdes de

dentes anteriores (classes IIT IV V), assim como chanfros as margens das preparagdes de dentes

posteriores (classe I IT). O bisel e o chanfro vdo melhorar a estética e a retengdo da restauragdo uma vez
que ajudam a atenuar a transi¢do dente/composito.

- Se existir uma superficie aderente que inclua esmalte nao preparado, efetuar o condicionamento 4cido
do esmalte ndo preparado.

- Nas reparagdes de composito/porcelana, despolir a superficie com uma broca ou ponta diamantada para
preparar a area para a adesdo, aplique acido ortofosforico, lave cuidadosamente com agua e seque, ¢
aplique um silano de acordo com as indicagdes do fabricante.

4. Secar

Seque a cavidade com a seringa de ar.

- Nao desidrate o dente vital. A desidratagdo do dente vital pode levar a sensibilidade pos-operatoria.

- As substancias abaixo enumeradas inibem a polimerizagdo ¢ devem ser removidas da superficie do dente
por intermedio de uma limpeza meticulosa com alcool, acido citrico ou aplicagio de acido ortofosforico
durante 2 a 3 segundos antes da aplicagdo:

1) Oleo da pega de mio

2) Saliva, sangue e exsudados.

. Protecdo pulpar

Em caso de proximidade com a polpa aconselha-se revestimento com ionémero de vidro ou hidroxido de

célcio. Nao utilizar materiais com eugenol na sua composi¢do uma vez que inibem a polimeriza¢do do

TOKUYAMA BOND FORCE II.

. Apresentagio

6-1. Unit Dose
Rode para abrir a unidose e mergulhe o aplicador descartavel
- Ao abrir a tampa verifique a parte superior e inferior do recipiente.

- Para evitar a infecgao cruzada ndo reutilize o material noutros pacientes

6-2. Bottle
Abra a garrafa removendo a tampa e dispense uma a duas gotas de adesivo para o pogo dispensador.
Ap6s este passo feche imediatamente o frasco.

- Assegure-se que segura o frasco de TOKUYAMA BOND FORCE II na vertical durante a utilizagdo.
Nio segure no frasco na horizontal ou diagonal uma vez que pode fazer com que o adesivo retroceda
pelo bocal contaminando o restante produto.

- Remova o excesso de adesivo da ponta do bocal antes de tapar o frasco

6-3. Pen
Abra a caneta removendo a tampa quando esta se encontra virada para cima e na vertical carregando
repetidamente no botdo (3 a 2 vezes *isto depende da forca com que o botdo ¢ pressionado e a posi¢do
em que a caneta se encontra), até que o adesivo comece a fluir e dispense uma a duas gotas no po¢o
dispensador. Apos este passo feche imediatamente a caneta.

- Assegure-se que segura a caneta de TOKUYAMA BOND FORCE 1I na vertical durante a utilizagdo.
Niao segure a caneta na horizontal ou diagonal uma vez que pode fazer com que o adesivo retroceda
pelo bocal contaminando o restante produto.

- Remova o excesso de adesivo da ponta do bocal antes de tapar o frasco
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Indicador
- O indicador permite aos utilizadores controlar a quantidade remanescente de adesivo. A linha preta
vai-se aproximando do E a medida que a quantidade de material diminui. Quando a linha se aproxima
do E ¢ indicador que a caneta esta quase vazia. Isto ndo ¢ uma medida exacta mas meramente
indicativa da quantidade de material remanescente.
7. Aplicacdo
Usando o aplicador descartavel, aplique 0o TOKUYAMA BOND FORCE II na superficie a ser aderida e
aguarde dez ou mais segundos.
- Certifique-se que TOKUYAMA BOND FORCE II recobre todas as superficies onde o composito vai ser
aplicado.
- Proteja o adesivo dispensado e o aplicador da luz ambiente antes da aplicagdo.
Unit Dose: mantenha o aplicador no recipiente
Bottle, Pen: utilize uma placa bloqueadora de luz
- Complete a aplicagdo até cinco minutos apos ter dispensado o TOKUYAMA BOND FORCE II uma vez
que este contem um alcool volatil.
- Tenha atengdo ao remover os excessos de adesivo uma vez que este pode escorrer para o espago
infragengival, caso isto acontega, lave abundantemente com dgua e seque de seguida.
- Se a superficie aderente incluir ceramica, porcelana ou composito, prepare-a previamente de acordo com
os procedimentos necessarios a aplicagio de TOKUYAMA BOND FORCE II
. Secagem
Use uma seringa ar/agua sem Oleo, aplique ar suave e continuamente a superficie que contem
TOKUYAMA BOND FORCE II, ate que a camada de adesivo deixe de apresentar movimento
(normalmente durante 5 segundos). Use um aspirador cirtrgico para evitar salpicos de adesivo
- Se ocorrerem salpicos acidentais, pode fazer com que o tecido fique esbranqui¢ado ou apresentar alguma
reacgdo alérgica
- Se o0 adesivo de se apresentar demasiado espesso na fundo da cavidade ou na angulo cavo superficial e
ndo conseguir remover o excesso com a seringa ar/agua, utilize um novo aplicador descartavel antes de
aplicar ar suavemente.
- Se houver contaminagdo do adesivo com saliva, sangue ou outros fluidos, lave abundantemente a
cavidade, seque e volte a aplicar o adesivo.
- Nio lave o adesivo aplicado excepto por contaminagdo acidental
. Polimeriza¢ao
Polimerize por 10 ou mais segundos, mantendo a ponta do fotopolimerizador a uma distancia de 2mm da
superficie. Se a cavidade for muito grande ou a ponta do fotopolimerizador estiver muito longe (e.g
MOD), divida a area em segmentos e fotopolimerize cada segmento individualmente.
- Confirme que o fotopolimerizador tem intensidade suficiente (>300mw/cm2) antes de usar. Noite que ao
usar uma lampada rachada vai ter uma intensidade menor.
10. Compésito fotopolimerizavel
Restaure com resina composta fotopolimerizavel de acordo com as instrugdes do fabricante. O composito
tem de ser acabado e polido.
- Quando uma resina com dupla polimerizagdo ¢ colocada na cavidade, o primeiro incremento deve ser
fotopolimerizado e deve ser usada uma técnica por incrementos.
- Nio use resinas compostas autopolimerizaveis uma vez que o monomero de acido fosforico presente
no TOKUYAMA BOND FORCE II pode interferir com a polimerizagdo de resinas autopolimerizaveis
levando a que restauragdo caia prematuramente.
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O utilizador e/ou o paciente deve/m comunicar qualquer incidente grave ocorrido em relagio ao dispositivo
ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente estd/estdo
estabelecido/s.

Nota importante: O fabricante ndo ¢ responsavel por quaisquer danos ou lesdes resultantes do uso
inapropriado deste produto. E da responsabilidade do utilizador assegurar-se que este produto se encontra
em condigdes apropriadas para uma adequada aplicagio antes do uso.

As especificagdes estdo sujeitas a mudanga sem aviso. Quando as especificacdes mudam as instrugdes ¢
precaugdes mudam também.
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Cititi toate informatiile, masurile preventive si observatiile inainte de utilizare.

HDESCRIEREA PRODUSULUI SI INFORMATII GENERALE

. TOKUYAMA BOND FORCE II este un sistem adeziv dentar fotopolimerizabil, autogravant, cu o singura
componenta si cu aplicare intr-un singur strat, cu proprietati adezive si de manipulare excelente si cu
integritate marginala exceptionala fata de smaltul si dentina slefuite/neslefuite, atunci cand se utilizeaza in
combinatie cu materiale compozite fotopolimerizabile sau cu polimerizare duala.

. Pentru polimerizarea produsului TOKUYAMA BOND FORCE 1I se poate utiliza un dispozitiv de
fotopolimerizare cu intervalul de lungime de undi al camforchinonei (CQ) (peak: 470 nm, spectru: 400 la
500 nm).

. TOKUYAMA BOND FORCE II contine monomer de acid fosforic, bisfenol A di(2-hidroxi-propoxi)
dimetacrilat (Bis-GMA), trietilen-glicol-dimetacrilat, 2-hidroxietil-metacrilat (HEMA), camforchinona,
alcool si apa purificata. Nivelul pH-ului imediat dupa distribuire este de aproximativ 2,8.

. TOKUYAMA BOND FORCE II este disponibil in trei sisteme de distribuire confortabile, in sticla (Bottle),
tip stilou (Pen-Type) si in doze unitare (Unit Dose). Legat de disponibilitate, va rugam sa contactati
furnizorul dumneavoastra local.

EINDICATII

Fixarea materialului compozit fotopolimerizabil sau cu polimerizare duala la:

- smaltul slefuit/neslefuit,

- dentina slefuitd/neslefuita,

- repararea portelanului/materialului compozit fracturat.

I CONTRAINDICATII

TOKUYAMA BOND FORCE II contine monomeri de metacrilat, solventi si acizi organici. NU utilizati

TOKUYAMA BOND FORCE II la pacientii alergici sau hipersensibili la monomerii de metacrilat, cei

similarj acestora, la solventi si acizi organici.

EMASURI PREVENTIVE
1) NU utilizati TOKUYAMA BOND FORCE II pentru niciun alt scop decat cele mentionate in aceste

instructiuni. Utilizati TOKUYAMA BOND FORCE II numai conform acestor instructiuni.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II este destinat vanzarii si utilizarii numai de catre profesionistii licentiati
in domeniul stomatologiei. Produsul nu este destinat vanzarii si nu este adecvat pentru utilizarea sa de
catre profesionistii dinafara domeniului stomatologiei.

3) NU utilizati TOKUYAMA BOND FORCE II daca sigiliile de siguranta sunt rupte sau par deteriorate.

4) Daca TOKUYAMA BOND FORCE II provoaca o reactie alergica sau o hipersensibilitate, renuntati
imediat la utilizarea sa.

5) Utilizati manusi de examinare (plastic, vinil sau latex) intotdeauna cand manipulati TOKUYAMA
BOND FORCE II pentru a evita posibilitatea reactiilor alergice la monomerii de metacrilat. Observatie:
Anumite substante/materiale pot patrunde prin manusile de examinare. Daca TOKUYAMA BOND
FORCE 1I vine in contact cu manusile de examinare, indepartati si aruncati manusile si spalati-va bine
pe maini cu apa cat mai curand posibil.

6) Evitati contactul produsului TOKUYAMA BOND FORCE II cu ochii, mucoasele, pielea si hainele.

- Daca TOKUYAMA BOND FORCE II vine in contact cu ochii, clatiti bine ochii cu apa si contactati
imediat un medic oftalmolog.

- Daca TOKUYAMA BOND FORCE II vine in contact cu mucoasele, stergeti imediat zona afectata si
clatiti bine cu apa dupa terminarea restaurarii. Zonele afectate se pot albi din cauza coagularii
proteinelor, dar o astfel de albire trebuie sa dispara in rastimp de 24 de ore. Daca o astfel de albire nu
dispare in rastimp de 24 de ore, contactati imediat un medic, iar pacientul trebuie sa fie instruit in acest
fel.

- Daca TOKUYAMA BOND FORCE II vine in contact cu pielea sau hainele, imbibati imediat zona cu
un tampon de vata sau tifon inmuiat in alcool.

- Instruiti pacientul sa-si clateasca gura imediat dupa tratament.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II nu trebuie ingerat sau inhalat. Ingestia sau inhalarea pot cauza leziuni
grave.

8) Pentru evitarea ingestiei neintentionate de TOKUYAMA BOND FORCE II, nu lasati produsul
nesupravegheat la indeména pacientilor si copiilor.

9) NU expuneti TOKUYAMA BOND FORCE 1I sau vaporii sai la flacara deschisa deoarece TOKUYAMA
BOND FORCE II este inflamabil.

10) Pentru evitarea infectiilor incrucisate sau a scaderii puterii adezive, NU reutilizati aplicatorul de unica

folosinta. Dupa fiecare utilizare, curatati bine recipientul de distribuire cu alcool.

11) NU utilizati TOKUYAMA BOND FORCE II in mod direct in cavitatile din imediata proximitate a

pulpei. Se recomanda protectia pulpei prin captusire cu glass-ionomer sau hidroxid de calciu.

12) Cand utilizati un dispozitiv de fotopolimerizare, trebuie sa purtati intotdeauna scuturi de protectie pentru

ochi, ochelari sau ochelari de protectie.

13) Va rugam sa aveti in vedere ca atunci cand o restaurare se rupe din cauza malocluziei sau a bruxismului

(inclestarea, scrasnirea sau lovirea arcadelor), restaurarea reparaté se poate rupe din nou.

14) NU amestecati TOKUYAMA BOND FORCE II cu alte marci de primeri sau adezivi.

15) Daca este depozitat in frigider, TOKUYAMA BOND FORCE II trebuie adus la temperatura camerei

fnainte de a-1 utiliza.

16) Daca utilizati sistemul de distribuire tip stilou,

- NU apasati butonul atunci cand capacul este inchis.

- NU apasati butonul atunci cind picuratorul este orientat in sus.

- NU tineti stiloul in pozitie diagonala sau orizontala in timp ce distribuiti materialul.

- NU utilizati stiloul direct in cavitatea bucala.

- NU dezmembrati stiloul.

MASURI DE AVERTIZARE LEGATE DE MEDICAMENTE SI MATERIALE
1) Unele materiale si medicamente (materialul hemostatic) inhiba adeziunea produsului TOKUYAMA

BOND FORCE II un timp indelungat chiar si dupa curatarea atenta, meticuloasa cu apa. NU UTILIZATI

produse care contin:

- eugenol,

- fluorura de diaminoargint [formula moleculara: Ag(NH;),F],

- fenoli, asa cum sunt paraclorfenol, guaiacol, fenol,

- clorurd de aluminiu,

- sulfat feric,

- sulfat de aluminiu,

- epinefrina.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II nu adera la structura dentard imediat dupa aplicarea materialelor care
contin:

- peroxid de hidrogen (oxidol),

- hipoclorit de sodiu

Recomandam evitarea utilizarii acestor materiale in ziua cimentarii, totusi ele pot fi utilizate pentru

tratamentul canalelor radiculare, deoarece inhibarea produsa de aceste materiale dispare de obicei in rastimp

de cinci zile.

EDEPOZITAREA
1) Depozitati TOKUYAMA BOND FORCE II la o temperatura intre 0 si 25°C (32 si 77°F). Depozitarea in

conditii necorespunzatoare va accelera degradarea produsului TOKUYAMA BOND FORCE II.

2) Daca nu se utilizeaza o perioada indelungata de timp, depozitati intr-un loc intunecos si racoros.

3) Feriti de caldura, lumina solara directa, scantei si flacari deschise.

4) NU utilizati dupa data expirarii indicata pe sticla/pachet.

HELIMINAREA

Cantitatea neutilizati de TOKUYAMA BOND FORCE II trebuie absorbitd cu un material absorbant inert,

asa cum sunt tifonul sau vata, si eliminata in conformitate cu regulamentele locale.

HPROCEDURI CLINICE

1. Curatarea
Curiatati bine suprafata dintelui cu o cupa de cauciuc si o pasta fara fluor, apoi clatiti cu apa.

. Izolarea
Diga de cauciuc este metoda de izolare preferentiala.

. Pregitirea cavitatii

Pregatiti cavitatea si clatiti-o cu apa. Bizotati marginile de smalt ale preparatiilor anterioare (clasa III, IV, V)

si tesiti marginile preparatiilor posterioare (clasa I, II). Bizotarile si tesiturile ajuta la stergerea liniilor de

demarcatie dintre marginile cavitatii si restaurare, sporind estetica si retentia.

- Daca exista o suprafata aderenta care include smalt neslefuit, aplicati agent de gravare pe smaltul
neslefuit.

- In cazul reparirii portelanului/materialului compozit, aspriti suprafata cu o piatra sau freza diamantata in
scopul pregatirii zonei pentru adeziune; aplicati acid fosforic pentru curatare; clatiti bine cu apa; uscati
bine cu aer si tratati cu un reactiv de cuplare cu silan conform instructiunilor producatorului sau.

Uscarea

Uscati cavitatea prin tamponare sau cu 0 seringa cu aer.

- NU desicati dintele vital. Desicarea poate duce la sensibilitate dupa tratament.

- Substantele mentionate mai jos inhiba polimerizarea si trebuie indepartate de pe suprafata dentara prin
curdtarea temeinica a suprafetei dentare cu alcool, acid citric sau prin aplicare de acid fosforic timp de 2
la 3 secunde inaintea aplicarii:

1) Resturile de ulei din piesa de mana,
2) Saliva, singele si exsudatele.

. Protejarea pulpei
Trebuie sa se aplice un material de captusire cu glass-ionomer sau hidroxid de calciu in cazul in care
cavitatea se afld in imediata vecinatate a pulpei. NU UTILIZATI MATERIALE PE BAZA DE
EUGENOL pentru a proteja pulpa deoarece aceste materiale vor inhiba polimerizarea produsului
TOKUYAMA BOND FORCE II.

. Distribuirea
6-1. Doza unitard

Deschideti containerul dozelor unitare si inmuiati aplicatorul de unic folosinta.

- Cand deschideti capacul, verificati partea superioara si inferioara a containerului.

- Pentru evitarea contaminarii incrucisate, nu reutilizati materialul la alti pacienti.

6-2. Sticla

Deschideti sticla prin indepartarea capacului si distribuiti una sau doua picaturi de adeziv in recipientul

de distribuire. Imediat dupa distribuire, repuneti strans capacul sticlei.

- Tineti sticla de TOKUYAMA BOND FORCE II in pozitie verticald atunci cand distribuiti materialul.
Nu tineti sticla in pozitie diagonala sau orizontala in timp ce distribuiti materialul; aceasta ar putea face
ca adezivul sa curga inapoi in gatul sticlei si sa se contamineze.

- Stergeti excesul de adeziv de pe varful picuratorului inainte de a-1 inchide.

6-3. Stiloul

Deschideti stiloul prin indepartarea capacului cdnd capacul este orientat in sus si distribuiti una sau doua

picaturi de adeziv in recipientul de distribuire, tindnd stiloul in pozitie verticala si apasand butonul in

mod repetat pand cand adezivul incepe sa curga (3 sau 2 apasari * Aceasta depinde de modul de apasare
pe buton si de pozitia in care este tinut stiloul). Imediat dupa distribuire, repuneti strans capacul
stiloului.

- Tineti stiloul in pozitie verticala atunci cand distribuiti materialul. Nu tineti stiloul in pozitie diagonala
sau orizontald in timp ce distribuiti materialul; aceasta ar putea face ca adezivul sa curga inapoi in
gatul sticlei si sa se contamineze.

- Stergeti excesul de adeziv de pe varful picuratorului inainte de a-1 inchide.
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Indicator:

Indicatorul permite utilizatorilor s monitorizeze cantitatea ramasa de adeziv. Linia neagra se apropie de
E pe masura ce cantitatea de material se diminueaza. Cand linia se apropie de “E”, acest lucru indica
faptul ca stiloul este aproape gol. Aceasta nu este o citire exactd, ci numai o indicatie referitoare la
materialul rimas.

7. Aplicarea

Utilizand un aplicator de unica folosintd, aplicati produsul TOKUYAMA BOND FORCE II pe suprafata

de fixare si asteptati 10 secunde sau mai mult.

- Asigurati-va ca TOKUYAMA BOND FORCE II acopera toate suprafetele pe care se va aplica rasina
compozita.

- Inainte de aplicare, protejati adezivul distribuit si aplicatorul inserat de lumina ambientala.

Doza unitara: pastrati aplicatorul in containerul dozelor unitare.

Sticla, stiloul: utilizati un scut de blocare a luminii.

- Finalizati aplicarea in rastimp de 5 minute dupa distribuire deoarece TOKUYAMA BOND FORCE II
contine un alcool volatil.

- Aveti grija sa nu permiteti ca excesul de TOKUYAMA BOND FORCE 1I sa curga in zona subgingivala.
Daca TOKUYAMA BOND FORCE II curge in zona subgingivala, clatiti si uscati bine zona.

- Daca suprafata aderentd include ceramica, portelan sau compozit, pregatiti suprafata conform
procedurilor adecvate inainte de a aplica produsul TOKUYAMA BOND FORCE II.

Uscarea cu aer

Utilizand o seringd cu aer/apa degresate, aplicati un jet usor de aer continuu pe suprafata produsului

TOKUYAMA BOND FORCE II pana cand TOKUYAMA BOND FORCE II cu tendinta la curgere

raméne in aceeasi pozitie, fara a se misca (de obicei timp de 5 secunde). Utilizati un aspirator cu vid

pentru a preveni imprastierea adezivului.

- Daca se produce o imprastiere accidentald, aceasta poate cauza albirea tesuturilor sau o posibila reactie
alergica.

- Daci adezivul se acumuleaza la baza cavitatii sau intr-un unghi al suprafetelor ca si este prea gros
pentru a fi subtiat cu jetul de aer, tamponati excesul cu un aplicator nou de unica folosinta inainte de
aplicarea jetului usor de aer.

- Daca saliva, sangele sau alte lichide contamineaza adezivul aplicat, clatiti bine cavitatea cu apa, uscati-o
si reaplicati adeziv nou.

- Nu clatiti adezivul aplicat cu apa decat in cazurile de contaminare neintentionata.

Fotopolimerizarea

Fotopolimerizati suprafata timp de 10 secunde sau mai mult, mentinand varful lampii de polimerizare la o

distantd de pana la 2 mm de suprafata. Cand cavitatea este prea mare sau varful lampii este prea distantat

(de ex. MOD), impartiti zona in segmente si fotopolimerizati fiecare segment in mod individual.

- Verificati daca dispozitivul de fotopolimerizare are o intensitate suficientd (>300 mW/cm?) inainte de a-1
utiliza. Va rugam sa aveti in vedere ca un ghid de lumina crapat va reduce intensitatea.

10. Materialul compozit fotopolimerizabil

Restaurati cu rasind compozita fotopolimerizabila conform instructiunilor producatorului sau.

Rasina compozita trebuie finisata si lustruita.

- Cand intr-o cavitate se aplica rasini compozite cu polimerizare duala, primul strat trebuie fotopolimerizat
utilizand tehnica stratificarii.

- Aici nu utilizati rasini compozite autopolimerizabile, deoarece monomerul de acid fosforic continut in
TOKUYAMA BOND FORCE II poate interfera cu polimerizarea rasinilor autopolimerizabile, ducand la
detasarea prematura a acestora.
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Utilizatorul si/sau pacientul trebuie sa raporteze fabricantului si autoritatii competente din Statul membru in
care domiciliaza utilizatorul si/sau pacientul orice incident grav survenit in asociere cu dispozitivul.

OBSERVATIE IMPORTANTA: Producitorul nu este rispunzitor pentru vitimarile sau leziunile cauzate de
utilizarea necorespunzatoare a acestui produs. Este responsabilitatea personala a utilizatorului ca inainte de a
aplica acest produs s se asigure ca este adecvat pentru o aplicare corespunzatoare. Specificarile pot fi
modificate fara notificare. Cand se modifica specificarile produsului, se pot schimba de asemenea
instructiunile si masurile preventive.
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Lea toda la informacién, precauciones y observaciones antes del uso.

HEDESCRIPCION DEL PRODUCTO E INFORMACION GENERAL

. TOKUYAMA BOND FORCE II es un adhesivo dental monocomponente, de una sola aplicacion,
autograbante, fotopolimerizable con un excelente manejo y propiedades adhesivas y una excepcional
integridad marginal en esmalte (biselado/no biselado) y en dentina cuando se usa en combinacion con
materiales de composite fotopolimerizables o duales.

. Para la polimerizacion de TOKUYAMA BOND FORCE II puede emplearse una lampara de
polimerizacion con el intervalo de longitudes de onda propio de la canforoquinona (pico: 470 nm,
espectro: 400 a 500 nm).

. TOKUYAMA BOND FORCE II contiene mondmeros de dcido fosforico, di(2-hidroxi propoxi)
dimetacrilato de bisfenol A (Bis-GMA), trietilen-glicol-dimetacrilato (TEGDMA), 2-hidroxi-etil-
metacrilato (HEMA), canforoquinona, alcohol y agua purificada. El pH inmediatamente después del
dispensado es de aproximadamente 2,8.

. TOKUYAMA BOND FORCE II esté disponible en tres sistemas dispensadores. Bote(Bottle), Lapiz(Pen-
Type) y unidosis(Unit Dose). Por favor, contacte con su distribuidor local para la disponibilidad.

EINDICACIONES

Adhesién de composite fotopolimerizable o de polimerizacion dual a:

- esmalte tallado o sin tallar

- dentina tallada o sin tallar

- Reparaciones de fracturas de porcelanas/composites.

I CONTRAINDICACIONES

TOKUYAMA BOND FORCE II contiene mondémeros metacrilicos, disolventes organicos y acidos. NO

utilice TOKUYAMA BOND FORCE II en pacientes alérgicos o hipersensibles a los monomeros

metacrilicos, mondmeros relacionados, disolventes organicos o acidos.

HPRECAUCIONES
1) NO utilice TOKUYAMA BOND FORCE II para ninguna finalidad distinta de las que figuran en estas

instrucciones. Utilice TOKUYAMA BOND FORCE II unicamente del modo aqui indicado.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II esta previsto para su venta y utilizacion exclusivas por profesionales
odontologicos debidamente autorizados. No estd prevista su venta ni resulta adecuado su uso por
personas que no sean profesionales de la odontologia.

3) NO utilice TOKUYAMA BOND FORCE 1I si los precintos de seguridad estan rotos o parecen haber
sido manipulados.

4) Si TOKUYAMA BOND FORCE II provoca una reaccion alérgica o de hipersensibilidad, suspenda
inmediatamente su uso.

5) Emplee en todo momento guantes de exploracion (de plastico, vinilo o latex) al manipular TOKUYAMA
BOND FORCE II a fin de evitar la posibilidad de reacciones alérgicas a los monomeros acrilicos. Nota:
determinadas sustancias o materiales pueden atravesar los guantes de exploracion. Si TOKUYAMA
BOND FORCE II entra en contacto con los guantes, quiteselos, deséchelos y lavese las manos con agua
abundante lo antes posible.

6) Evite el contacto de TOKUYAMA BOND FORCE II con los ojos, las mucosas, la piel o la ropa.

-En caso de que TOKUYAMA BOND FORCE II entre en contacto con los ojos, lavelos
abundantemente con agua y consulte inmediatamente a un oftalmélogo.

- En caso de que TOKUYAMA BOND FORCE II entre en contacto con mucosas o tejidos blandos,
limpie inmediatamente el area afectada y lavela abundantemente con agua una vez finalizada la
restauracion. Las zonas afectadas pueden adoptar un color blanquecino por la coagulacion de las
proteinas, pero dicho color deberia desaparecer en un plazo de 24 horas. Si no es asi, debe ponerse en
contacto inmediatamente con un médico. También debe advertirse al paciente en ese sentido.

- En caso de que TOKUYAMA BOND FORCE II entre en contacto con la piel o la ropa, sature
inmediatamente la zona con un algodon o una gasa empapados en alcohol.

- D¢ instrucciones al paciente para que se enjuague inmediatamente después del tratamiento.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II no debe ingerirse ni inhalarse. Su ingestion o inhalacion pueden
provocar lesiones graves.

8) Para evitar la ingestion accidental dce TOKUYAMA BOND FORCE II, no debe dejarse sin supervision
al alcance de pacientes o nifios.

9) NO exponga TOKUYAMA BOND FORCE 1I ni sus vapores a una llama, ya que TOKUYAMA BOND
FORCE II es inflamable.

10) Para evitar infecciones cruzadas o una disminucion de las fuerzas adhesivas NO reutilice el aplicador

desechable. Limpie el recipiente de dispensacion meticulosamente con alcohol después de cada uso.

11) NO utilice TOKUYAMA BOND FORCE II directamente sobre una cavidad que esté muy proxima a la

pulpa. Se recomienda el uso de una base cavitaria a base de ionémero de vidrio o de hidroxido de calcio

12) Cuando utilice una lampara de polimerizacion debera emplear en todo momento protectores oculares,

gafas de seguridad o similares.

13) Tenga en cuenta que si una restauracion se ha fracturado por maloclusion o bruxismo (rechinar, apretar o

golpetear los dientes), la restauracion reparada puede fracturarse de nuevo.

14) NO mezcle TOKUYAMA BOND FORCE II con acondicionadores o adhesivos de otras marcas.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su uso si se conserva

bajo refrigeracion.

16) En caso de usar el sistema dispensador tipo Lapiz,

- NO presione el boton si el tapon esta cerrado.

- NO presione el boton si la boquilla esta hacia arriba.

- NO sostenga el Pen en posicion diagonal u horizontal durante la dispensacion.

- NO utilice el Pen directamente en la cavidad bucal

- NO desarme el Pen.

PRECAUCIONES RELATIVAS A MEDICAMENTOS Y MATERIALES
1) Ciertos materiales y medicamentos (hemostaticos) inhiben la adhesion de TOKUYAMA BOND FORCE

1T durante un periodo prolongado incluso después de una limpieza meticulosa con agua. NO UTILICE

productos que contengan:

- eugenol

- fluoruro diaminico de plata [formula molecular: Ag(NH;),F]

- fenoles, como p.ej. paraclorofenol, guayacol, fenol

- cloruro de aluminio

- sulfato férrico

- sulfato de aluminio

- epinefrina.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II no se adhiere a las estructuras dentarias inmediatamente tras la
aplicacion de materiales que contienen
- peroxido de hidrogeno
- hipoclorito sédico

Se recomienda no utilizar dichos materiales el dia de la cementacion. Sin embargo, estos materiales pueden

usarse para el tratamiento de conductos radiculares dado que la inhibicion causada por estos generalmente se

evapora en unos cinco dias.

B CONSERVACION
1) Consérvese TOKUYAMA BOND FORCE II a una temperatura entre 0 y 25 °C (32 'y 77 °F). El

almacenamiento en condiciones inadecuadas acelerara la degradaciéon de TOKUYAMA BOND FORCE

I

2) Sino va a utilizarse durante un tiempo prolongado, almacenar en un lugar fresco y oscuro.

3) Manténgase alejado del calor, la luz solar directa, las chispas y las llamas.

4) NO debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el frasco o el envase exterior.

HELIMINACION DE RESIDUOS

El producto TOKUYAMA BOND FORCE II no utilizado debe absorberse con un material absorbente inerte

como gasa o algodon y desecharse de ficucrdo con la normativa local.

HPROCEDIMIENTOS CLINICOS

1. Limpieza

Limpie a fondo la superficie del diente con una copa de goma y una pasta sin fluoruros, y a continuacion
enjuague con agua.

2. Aislamiento

El dique de goma es el método de aislamiento preferible.

3. Preparacion de la cavidad

Prepare la cavidad y lavela con agua. Bisele los margenes del esmalte en las cavidades de dientes

anteriores (clase III, IV, V) y haga una preparacion tipo chamfer en los margenes de preparaciones

posteriores (clase I, IT). Los biseles y los chamfer ayudan a difuminar la linea de terminacion entre los
margenes de la cavidad y la restauracion, mejorando tanto la estética como la retencién de la restauracion.

- Si tenemos una superficie adherente con esmalte sin preparar, aplique un agente acondicionador
grabador al esmalte sin preparar.

- En el caso de reparaciones de ceramica o composite, haga rugosa la superficie con una fresa o una punta
de diamante a fin de preparar la zona para la adhesion, aplique acido fosforico para limpiar, lave bien
con agua, seque bien con aire y trate con un silano de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Secado

Seque la cavidad con desecacion o con jeringa de aire.

- NO deseque un diente vital. La desecacion puede provocar sensibilidad postoperatoria.
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- Las sustancias listadas a continuacion inhiben el fraguado y deben eliminarse de la superficie del diente
limpiando a fondo la superficie dental con alcohol, 4cido citrico, o aplicando acido fosforico durante 2 o
3 segundos antes de la aplicacion del producto:

1) Aceite pulverizado procedente del instrumento rotatorio

2) Saliva, sangre y exudados.

Proteccion pulpar

Debe aplicarse un revestimiento de ionomero de vidrio o hidroxido calcico si la cavidad estd proxima a la

pulpa. NO UTILICE MATERIALES BASADOS EN EUGENOL para proteger la pulpa, ya que

inhibirian la polimerizacion de TOKUYAMA BOND FORCE II.

Dispensacién

6-1. Unit Dose
Abra el envase monodosis girando el tapon e introduzca el aplicador desechable.

- Al abrir el tapon, asegurese de verificar cual es la parte superior del envase y cudl la inferior.

- Para evitar infecciones cruzadas, no reutilice el material con otros pacientes.

6-2. Bottle
Abra el tapon del bote y dispense una o dos gotas de adhesivo en el recipiente de dispensacion. Cierre
firmemente el tapon del bote inmediatamente después de la aplicacion.

- Mantenga el frasco de TOKUYAMA BOND FORCE II en posicion vertical durante la aplicacion. No
mantenga el frasco en posicion diagonal ni horizontal durante la aplicacion para evitar que el adhesivo
vuelva al bote y se contamine.

- Limpie el adhesivo sobrante de la boquilla antes de cerrar el bote.

6-3. Pen
Abra el tapon del lapiz y vierta una o dos gotas del adhesivo en el recipiente de dispensacion
manteniendo el lapiz en posicion vertical y pulsando el boton varias veces hasta que empiece a salir el
adhesivo (3 o 2 veces, * Esto depende de como se presiona el boton y la posicion en que se mantiene el
lapiz). Cierre firmemente el tapon del lapiz inmediatamente después de su aplicacion.

- Asegurese de sostener el Pen vertical durante la disp ion. No sostenga el Pen en posicion
diagonal u horizontal durante la dispensacion; podria hacer que el adhesivo vuelva a la boquilla y se
contamine.

- Limpie el adhesivo sobrante del extremo de la boquilla antes de cerrar.
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Indicador:
El indicador permite a los usuarios verificar la cantidad de adhesivo restante. La linea negra se va
aproximando a la E a medida que disminuye la cantidad de material. Si la linea esta proxima de la “E”,
quiere decir que el Pen esté casi vacio. No es una lectura exacta sino tan solo una indicacion del material
restante.

7. Aplicacién

Utilizando el aplicador desechable, aplique TOKUYAMA BOND FORCE II sobre la superficie a adherir

y espere un minimo de 10 segundos.

- Asegurese de que TOKUYAMA BOND FORCE II cubra todas las superficies en las que se va a aplicar
la resina compuesta.

- Antes de su aplicacion, el adhesivo dispensado y el aplicador insertado deben protegerse de la luz
ambiente.

Unit Dose: mantenga el aplicador en el envase monodosis.
Bottle, Pen: utilice una placa opaca de proteccion.

- Complete la aplicacion en los 5 minutos siguientes a la dispensacion, ya que TOKUYAMA BOND
FORCE II contiene un alcohol volatil.

- Tenga cuidado de que los excesos sobrantes de TOKUYAMA BOND FORCE II no fluyan en el area
subgingival. St TOKUYAMA BOND FORCE II llega al area subgingival, limpie y seque la zona a
fondo.

- Si la superficie adherente incluye ceramica, porcelana o composite, prepare la superficie de acuerdo con
los procedimientos pertinentes antes de utilizar TOKUYAMA BOND FORCE II.

Secado con aire

Use una jeringa de aire/agua sin aceite, aplique un chorro suave de aire a la superficie de TOKUYAMA

BOND FORCE 11, continuando hasta que el TOKUYAMA BOND FORCE II se mantenga en la misma

posicion y no se mueva mas (habitualmente durante 5 segundos). Utilice un aspirador para evitar que el

adhesivo se esparza por todos los sitios.

- Si ocurre una salpicadura accidental, esta podra causar blanqueo del tejido o una posible reaccion
alérgica.

- Si el adhesivo se acumula en el fondo de la cavidad en el margen cavosuperficial y se forma una capa
muy gruesa como para adelgazarla con el aire, limpie el exceso de adhesivo con un aplicador nuevo
desechable antes de la aplicacion de aire suave.

- Si el adhesivo se contamina con saliva, sangre u otros liquidos, enjuague a fondo la cavidad con agua,
séquela y vuelva a aplicar adhesivo.

- No lave el adhesivo aplicado con agua salvo en caso de contaminacion accidental.

Fotopolimerizacion

Fotopolimerice la superficie durante 10 segundos o mas, manteniendo el extremo de la lampara a una

distancia de 2 mm o menos de la superficie. Si la cavidad es demasiado profunda o es demasiada amplia

(ej. mesiooculsodistal), divida la zona en partes y fotopolimerice cada area por separado.

- Antes de usarla, confirme que la lampara de polimerizacion tiene una intensidad suficiente (>300 mW/
cm?). Tenga en cuenta que el empleo de una guia de luz agrietada reduce la intensidad.

10. Composite fotopolimerizable
Restaure con composite fotopolimerizable segun las instrucciones del fabricante. El composite debe ser
pulido y acabado.

- Cuando se colocan en una cavidad composites de polimerizacion dual, la primera cantidad debe
fotopolimerizarse utilizando una técnica de capas. ~ —

- No utilice composites autopolimerizables, ya que el monomero de acido fosforico contenido en
TOKUYAMA BOND FORCE II puede interferir con la polimerizacion de la resina y provocar su
desprendimiento prematuro.
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El usuario y/o el paciente deberan comunicar cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo al
fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario y/o el paciente se
encuentren.

El fabricante de TOKUYAMA BOND FORCE II no se hace responsable de los dafios materiales o lesiones
provocados por el uso inadecuado de este producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el
producto es adecuado para una aplicacion determinada antes de su empleo.

Las especificaciones de producto de TOKUYAMA BOND FORCE II estan sujetas a modificacion sin previo
aviso. Cuando se produzcan modificaciones en las especificaciones de producto, es posible que las
instrucciones e indicaciones de precaucion también se modifiquen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kullanmadan énce tiim bilgileri, onlemleri ve notlar1 okuyun.

HURUN TANIMI VE GENEL BiLGILER

. TOKUYAMA BOND FORCE II tek bilesenli, tek kat uygulamali, kendinden asitle piiriizlendirmeli, 1sikla
sertlesen bir dental adeziv sistemi olup mitkemmel kullanma ve adeziv 6zellikler gosterirken 1s1kla
sertlesen veya dual sertlesen kompozit materyallerle kullamldiginda kesilmis/kesilmemis mine ve dentin
ile olaganiistii kenar uyumu saglar.

. TOKUYAMA BOND FORCE II'yu sertlestirmek i¢in kamforokinon (CQ) dalga boyu araligina sahip (pik:
470 nm, spektrum: 400 ila 500 nm) bir 11k cihazi kullanilabilir.

. TOKUYAMA BOND FORCE II Fosforik asit monomeri, Bisfenol A di(2-hidroksi propoksi) dimetakrilat
(Bis-GMA), Trietilen glikol dimetakrilat, 2-Hidroksietil metakrilat (HEMA), Kamforokinon, alkol ve saf
su igerir. Materyalin ¢ikarilmasindan hemen sonra pH diizeyi yaklagik 2,8'dir.

. TOKUYAMA BOND FORCE II ii¢ kullanisli dagitim sisteminin i¢inde piyasaya siiriilmektedir; Sise,
Kalem Tipi ve Birim Doz. Mevcudiyet durumu igin liitfen yerel distribiitoriiniize danigin.

HENDIKASYONLAR

Isikla veya dual sertlesen kompozit materyalin sunlara baglanmasi:

- Kesilmis/kesilmemis mine,

- Kesilmig/kesilmemis dentin,

- Kirilmig parselen/kqmpozit onarimi.

HKONTRENDIKASYONLAR

TOKUYAMA BOND FORCE II metakrilik monomerler, organik ¢oziiciiler ve asitler igerir. TOKUYAMA

BOND FORCE II'yu metakrilik monomerlere, iliskili monomerlere, organik ¢oziiciilere veya asitlere karst

alerjik veya agiri duyarli olan hastalarda KULLANMAYIN.

EONLEMLER
1) TOKUYAMA BOND FORCE II'yu bu kullanma talimatlarinda listelenenler diginda baska bir amagla

KULLANMAYIN. TOKUYAMA BOND FORCE II'yu yalnizca burada belirtildigi sekilde kullanin.

2) TOKUYAMA BOND FORCE I, yalnizca lisansh dental profesyonellere satilmak veya onlar tarafindan
kullanilmak amactyla tasarlanmistir. Dig hekimligi alaninda profesyonel olmayan kisilere satilmak tizere
tasarlanmamustir ve bu kisilerce kullanilmaya uygun degildir.

3) Giivenlik miihiirleri kirllmigsa veya kurcalanmis goriiniiyorsa TOKUYAMA BOND FORCE II'yu
KULLANMAYIN.

4) TOKUYAMA BOND FORCE II bir alerjik reaksiyona veya agir1 duyarliliga sebep olursa, kullanmay:
derhal birakin.

5) OKUYAMA BOND FORCE II ile mesgul olurken metakrilik monomerlerin sebep oldugu alerjik
reaksiyon olasiligindan kaginmak i¢in daima muayene eldiveni (plastik, vinil veya lateks) kullanm. Not:
Bazi maddeler/materyaller muayene eldivenlerine niifuz edip i¢inden gegebilirler. TOKUYAMA BOND
FORCE II muayene eldivenleri ile temas ederse, eldivenleri ¢ikarip atin ve vakit gegirmeden ellerinizi
su ile iyice yikayin.

6) TOKUYAMA BOND FORCE II'nun gozler, mukoz membran, cilt ve giysilerle temasindan kag¢mm.

- TOKUYAMA BOND FORCE II gézlerle temas ederse, gozleri su ile iyice yikaymn ve hemen bir géz
doktoru ile iletisime gegin.

- TOKUYAMA BOND FORCE II mukoz membran ile temas ederse, etkilenen bélgeyi hemen silin ve
restorasyon tamamlandiktan sonra su ile iyice yikayin. Etkilenen bolgeler protein koagiilasyonu
nedeniyle beyazlagabilir fakat bu tiir bir beyazlagma 24 saat i¢inde kaybolmalidir. Boyle bir
beyazlasma 24 saat i¢inde kaybolmazsa derhal bir doktora basvurun; ayni tavsiye hastaya da
verilmelidir.

- TOKUYAMA BOND FORCE II ciltle veya giysilerle temas ederse, bolgeyi hemen alkole batirilmig
bir pamuklu ¢ubuk veya gazli bezle iyice islatin.

- Hastaya tedavinin ardindan hemen agzini ¢alkalamasini soyleyin.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II yutulmamali veya aspire edilmemelidir. Yutma veya aspirasyon ciddi
yaralanmaya yol acabilir.

8) TOKUYAMA BOND FORCE II'nun istemeden yutulmasini énlemek igin hastalarin veya ¢ocuklarin
erigebilecegi bir yerde denetimsiz birakmayin.

9) TOKUYAMA BOND FORCE II'yu veya buharini agik aleve maruz BIRAKMAYIN ciinki
TOKUYAMA BOND FORCE II yanicidir.

10) Capraz enfeksiyonu veya baglanma dayaniminin azalmasm onlemek igin tek kullanimlik aplikatori
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tekrar KULLANMAYIN. Godeyi her kullanimdan sonra alkol ile iyice temizleyin.
11) TOKUYAMA BOND FORCE II'yu pulpaya ¢ok yakin yerde olan kaviteye dogrudan UYGULAMAYIN.
Cam iyonomer astar veya kalsiyum hidroksit ile pulpa korumas tavsiye edilir.
12) Bir 1s1kla sertlestirme iinitesi kullanirken daima siper veya gozliik gibi goz koruyucu ekipman
takilmalidir.
13) Eger bir restorasyon yanlis olusturulmus bir kapanis veya bruksizm (disleri stkma, gicirdatma veya
¢eneleri birbirine vurma), nedeniyle kirilmigsa onarilan restorasyonda da tekrar kirilma goriilebilir.
14) TOKUYAMA BOND FORCE II'yu diger markalarin primer veya adezivleri ile KARISTIRMAYIN.
15) TOKUYAMA BOND FORCE II buzdolabinda saklaniyorsa kullanilmadan énce oda sicakligina
getirilmelidir.
16) Kalem dagitim sistemini kullaniyorsaniz,
- Kapak kapaliyken diigmeye BASMAYIN.
- Agizlik yukari dogru doniikken diigmeye BASMAYIN.
- Materyali ¢ikarirken Kalemi ¢aprazlama veya yatay olarak TUTMAYIN.
- Kalemi dogrudan oral kavitenin i¢ginde KULLANMAYIN.
.- Kalemi demonte ETMEYIN. .
HILACLAR VE MATERYALLER ICIN ONLEMLER
1) Bazi materyaller ve ilaglar (hemostatik malzeme) suyla 6zenli bir temizlemeden sonra bile TOKUYAMA
BOND FORCE II'nun adezyonunu uzun bir siire engellerler. Sunlar igeren iiriinleri KULLANMAYIN:
- Ojenol,
- Guimiis diamin floriir [molekiiler formiilii: Ag(NH;)F],
- Fenoller, 6rnegin paraklorofenol, guaiakol, fenol,
- Aliiminyum kloriir,
- Demir siilfat,
- Aliiminyum siilfat,
- Epinefrin.
2) TOKUYAMA BOND FORCE II, asagidakileri igeren materyallerin uygulamasindan sonra dis yapisina
hemen yapismaz:
- Hidrojen peroksit (oksidol),
- Sodyum hipoklorit
Bu materyallerin simantasyonla ayni giin kullanilmasindan kagmilmasini tavsiye ederiz, ancak bu
materyaller kok kanal tedavisi i¢in kullanilabilir ¢iinkii bu materyallerin sebep oldugu inhibisyon genellikle
bes giin iginde buharlagir.
ESAKLAMA
1) TOKUYAMA BOND FORCE II'yu 0 ila 25°C (32 ila 77°F) arasindaki sicakliklarda saklayin. Uygun
olmayan kosullarda saklanmast TOKUYAMA BOND FORCE II'nun bozunumunu hizlandiracaktir.
2) Uzun bir siire kullanilmayacaksa serin ve karanlik bir yerde saklayn.
3) Is1, dogrudan giines 15181, kivileim veya agik alevlerden uzak tutun.
4) Sise/ambalaj iizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KULLANMAYIN.
HBERTARAF ETME
Kullanilmayan TOKUYAMA BOND FORCE II gazli bez veya pamuk gibi inert bir emici materyale
emdirilr?eli.ve yerel yénetmeliklere uygun sekilde bertaraf edilmelidir.
HKLINIK PROSEDURLER
. Temizleme
Disin yiizeyini bir lastik frez ve floriir igermeyen bir pat ile iyice temizleyin, sonra su ile yikaymn.
. izolasyon
Tercih edilen izolasyon yontemi bir rubber dam kullanilmasidir.
. Kavite preparasyonu
Kaviteyi prepare edin ve suyla yikayin. Anterior bélgedeki preparasyonlarda (sinif III, TV, V) mine
kenarlarinda basamaklar olustururken posterior bolgedeki preparasyonlarin (smnif I, IT) kenarlarinda
chamfer'ler olusturun. Olusturulan basamak ve chamfer'ler kavite kenarlari ile restorasyon arasindaki
sinirlarin giderilmesine yardim eder ve béylece hem estetik hem de retansiyon arttirilmis olur.
- Kesilmemis mine dahil olmak iizere tutucu bir yiizey varsa, kesilmemis mineye asitleme ajani uygulayimn.
- Porselen/kompozit onarimlarinda bdlgeyi adezyona hazirlamak igin yiizeyi bir frez veya elmas ugla
piiriizlendirin; temizlik i¢in fosforik asit uygulayin; su ile iyice yikayin; hava ile iyice kurutun ve bir
silan baglant: reaktifini tireticisinin talimatlar1 dogrultusunda uygulayin.
. Kurutma
Kurutma kagidi veya hava sirngast ile kaviteyi kurutun.
- Vital disi KURUTMAYIN. Desikasyon postoperatif hassasiyete yol agabilir.
- Asagida belirtilmis olan maddeler sertlesmeyi engeller ve uygulamadan once dis yiizeyini alkol, sitrik
asit veya 2 ila 3 saniye fosforik asit uygulamasiyla iyice temizleyip giderilmelidir:
1) Aeratorden gelen yag,
2) Tiikiiriik, kan ve eksuda.
. Pulpa Korumasi
Kavite pulpaya ¢ok yakin bir yerdeyse cam iyonomer astar veya kalsiyum hidroksit uygulanmalidir.
Pulpay1 korumak igin OJENOL BAZLI MATERYALLER KULLANMAYIN giinkii bu materyaller
TOKUYAMA BOND FORCE II'nun sertlesmesini engeller.
. Materyalin ¢ikarilmasi
6-1. Birim Doz

Birim Dozun kabii gevirerek agmn ve tek kullanimlik aplikatorii igine batirn.

- Kapagi acarken kabin alt ve Gstiiniin dogru tarafta oldugunu kontrol edin.

- Capraz enfeksiyonu 6nlemek igin materyali diger hastalarda kullanmayn.

6-2. Sise

Kapagini ¢ikararak siseyi agin ve godenin i¢ine bir veya iki damla adeziv ¢ikarm. Ardindan Sise

kapagini hemen sikica yerine takin.

- Materyali ¢ikarirken TOKUYAMA BOND FORCE II'nun Sisesini mutlaka dik tutun. Materyali
¢ikarirken Siseyi ¢aprazlama veya yatay olarak tutmayin; aksi halde adeziv agizligin i¢ine geri akabilir
ve kontamine olabilir.

- Kapatmadan 6nce agizhgin ucundaki adeziv fazlasini silin.

6-3. Kalem

Kapak yukar1 dogru bakarken Kalemi kapagini gikararak a¢in ve Kalemi dik tutarak adeziv akmaya

baslayana kadar diigmeye iist iiste (3 veya 2 basig, * Bu Kalemin nasil tutulduguna ve diigmeye nasil

basildigina baglidir) basmak suretiyle godenin igine bir veya iki damla adeziv ¢ikarm. Ardindan

Kalemin kapagini hemen sikica yerine takin.

- Materyali ¢ikarirken Kalemi mutlaka dik tutun. Materyali ¢ikarirken Kalemi gaprazlama veya yatay
olarak tutmayn; aksi halde adeziv agizhgin igine geri akabilir ve kontamine olabilir.

- Kapatmadan énce agizligin ucundaki adeziv fazlasini silin.
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Gosterge:
Gosterge kullanicinin kalan adeziv miktarini izlemesini saglar. Materyalin miktar1 azalirken Siyah Cizgi
E'ye yaklasir. Cizgi E'ye yakinken, bu durum Kalemin hemen hemen bos oldugunu belirtir. Bu kesin bir
okuma degildir, yalnizca kalan materyalin bir gostergesidir.
7. Uygulama
Tek kullanimlik aplikatorii kullanarak TOKUYAMA BOND FORCE II'yu baglanacak yiizey tizerine
uygulayin ve 10 saniye veya daha fazla bekleyin.
- TOKUYAMA BOND FORCE IT'un kompozit rezin uygulanacak olan tim yiizeyleri kapladigindan emin
olun.
- Uygulamadan 6nce ¢ikarilan adezivi ve i¢ine sokulan aplikatorii 151k engelleyici bir plaka kullanarak
ortam 1s1gindan koruyun.
Birim Doz: Aplikatorii Birim Doz kabinin iginde tutun.
Sise, Kalem: Isik engelleyici bir plaka kullanin.
- Materyali ¢ikardiktan sonra uygulamay: 5 dakika iginde tamamlayin ¢iinkii TOKUYAMA BOND
FORCE 1I ugucu bir alkol igermektedir.
- TOKUYAMA BOND FORCE II'nun fazlasinin diseti altina akmasia imkan vermeyin. TOKUYAMA
BOND FORCE II subgingival alana akarsa, alani iyice yikaym ve kurutun.
- Tutucu yiizeye seramik, porselen veya kompozit dahilse, TOKUYAMA BOND FORCE II
uygulamasindan nce yiizeyi uygun prosediirlerle prepare edin
. Havayla Kurutma
Yag i¢ermeyen bir hava/su siringasi kullanarak, akict TOKUYAMA BOND FORCE II hareketsiz olarak
aynt pozisyonda kalana kadar, TOKUYAMA BOND FORCE II'nun yiizeyine kesintisiz bir sekilde hafif
hava akimi uygulayimn (genellikle 5 saniye). Adezivin sigramasin1 6nlemek i¢in bir vakum aspiratorii
kullanim.
- Kazara sigrama olursa doku beyazlasmasina veya alerjik reaksiyona sebep olabilir.
- Adeziv kavite tabaninda veya cavosurface agisinda toplanirsa ve havayla inceltmek igin ¢ok kalinsa,
hafif hava uygulamasindan énce yeni bir tek kullanimlik aplikatérle fazlasini kurutun.
- Uygulanan adeziv tiikiiriik, kan veya baska sivilarla kontamine olursa kaviteyi su ile iyice yikaym,
kurutun ve tekrar yeni adeziv uygulayim.
- {stemeden meydana gelen kontaminasyon haricinde uygulanan adezivi su ile ytkamayn.
. Isikla Sertlestirme
Isik cihazinin ucunu yiizeyden 2 mm mesafe i¢inde tutarak yiizeyi 10 saniye veya daha uzun siire 1sikla
sertlestirin. Eger kavite ¢ok biiyiik veya 1s1k cihazimin ucu ¢ok uzaktaysa (6rn. MOD), alan1 segmentlere
béliin ve her segmenti ayr1 ayri 1sikla sertlestirin.
- Kullanmadan 6nce 151k cihazinin yeterli siddete (>300 mW/cm?) sahip oldugunu dogrulaymn. Catlamig
bir 151k kilavuzunun 151k siddetini diisiirecegini dikkate alin.
10. Isikla Sertlesen Kompozit
Isikla sertlesen kompozitle iireticisinin talimatlart dogrultusunda restore edin.
Kompozit rezine bitirme ve polisaj islemi uygulanmalidur.
- Dual sertlesen kompozit rezinler bir kaviteye yerlestirildiginde, ilk tabaka bir tabakalama teknigi
kullanilarak 1sikla sertlestirilmelidir.
- Burada kendiliginden sertlesen kompozit rezinler kullanmayn ¢iinkii TOKUYAMA BOND FORCE II
iginde bulunan Fosforik asit monomeri kendiliginden sertlesen rezinlerin sertlesme siirecine etki ederek
erken ayrilmaya neden olabilir.
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Kullanici ve/veya hasta, cihazla baglantili olarak meydana gelen her tiirlii ciddi olay1 tiretici firmaya ve
kullanict ve/veya hastanin bulundugu Uye Ulkenin yetkili makamina bildirmelidir.

ONEMLI NOT: Bu iiriiniin dogru kullanilmamasindan kaynaklanacak hasar veya yaralanmadan iiretici
sorumlu degildir. Kullanmadan dnce iirliniin uygulama i¢in uygun oldugundan emin olmak kullanicinin
sahsi sorumlulugundadir. Teknik 6zellikler bildirimde bulunmaksizin degistirilebilir. Uriin 6zellikleri
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